MS-7680

FCC-B RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class
B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed

to provide reasonable pro-
tection against harmful in-
terference in a residential N1 996
installation. This equipment

generates, uses and can

radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will occur in a particular instal-
lation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures
listed below.

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/ television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to
comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'NSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Micro-Star International
C MS-7680

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

PART NUMBER

G52-76801XP




COPYRIGHT NOTICE

The material in this document is the intellectual property of MICRO-STAR IN-
TERNATIONAL. We take every care in the preparation of this document, but no
guarantee is given as to the correctness of its contents. Our products are under
continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

TRADEMARKS

All trademarks are the properties of their respective owners.
® MSI®is registered trademark of Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
® NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.
B ATI® is registered trademark of ATl Technologies, Inc.

B AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.

® |ntel® is registered trademarks of Intel Corporation.

® Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.

® AMI® is registered trademark of American Megatrends Inc.

B Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.

B Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.

B Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
® JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.

| ]

Netware® is a registered trademark of Novell, Inc.

REVISION HISTORY

Revision Revision History

V3.2 Update model name for PCB 3.X February 2011
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SAFETY INSTRUCTIONS

Always read the safety instructions carefully.
Keep this User Manual for future reference.

]
-

B Keep this equipment away from humidity.

B | ay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
[ ]

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the
equipment from overheating. Do not cover the openings.

Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connect-
ing.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.

All cautions and warnings on the equipment should be noted.

Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause elec-
trical shock.

If any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:

o The power cord or plug is damaged.
o Liquid has penetrated into the equipment.
o The equipment has been exposed to moisture.

o The equipment does not work well or you can not get it work according
to User Manual.

o The equipment has been dropped and damaged.
o The equipment has obvious sign of breakage.

DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT UNCONDI-
TIONED, STORAGE TEMPERATURE ABOVE 60°C (140°F), IT MAY DAM-
AGE THE EQUIPMENT.

CAUTION
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
BERAE

ERFHENENER , FEEHNRETRAN  UEEKERETHE , £1EE
BRT , BAEESHERRMRLEZHE,

c EEEhEEEI
For better environmental protection, waste batteries should be col-
lected separately for recycling or special disposal.




WEEE STATEMENT

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist,

MSI must remind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical

and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes

effect on August 13, 2005, products of “electrical and electronic

equipment” cannot be discarded as municipal wastes anymore and | E N EEEEEE
manufacturers of covered electronic equipment will be obligated

to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the
product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are
sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

GemaR der Richtlinie 2002/96/EG iber Elektro- und Elektronik-Altgerate dirfen
Elektro- und Elektronik-Altgerdte nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt
werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen
beauftragt, die in die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am
Ende seines Lebenszyklus zurlickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt
zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgeratesammelstelle
in lhrer Nahe.

FRANCAIS

En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler
ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement
électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 aolt 2005,
que les produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les
décharges ou tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipe-
ments seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en
compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la
communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces
matériels dans les points de collecte.

PYCCKUM

Komnanust MS| npeanpuHMmaeT akTMBHbIE AEVCTBUSA MO 3aLyUTe OKpYXatoLeit
cpefibl, NO3TOMY HaNoMWHAEM BaM, YTO....

B cootBeTcTBUM € AnpekTuBOI EBponeiickoro Cotosa (EC) no npepoTspalleHuio
3arpsiBHEHNss  OKpyxalolleid  cpefbl  UCMOMb30BAHHLIM  ANEKTPUYECKUM U
3MeKTpoHHbIM obopyaoBaHuem (avpektea WEEE 2002/96/EC), BcTynatoLeit
B cuny 13 asrycta 2005 roga, v3genusi, OTHOCSILLMECS K SNIEKTPUYECKOMY W
3MeKTPOHHOMY 060py/A0BaHUIO, HE MOTYT paccMaTpuBaThCs Kak 6bITOBO Mycop,
NO3TOMY MPOU3BOAUTENN BbILLENEPEYNCIIEHHOTO 3NEKTPOHHOTO 0GopyaoBaHWS
06s3aHbl NpYHUMaTL ero Anst nepepaboTku NO OKOHYaHWUW cpoka cryxObl. MSI
obs3yeTca cobniogate TpebGoBaHWsi MO MpuemMy NpPoAyKUWWM, NPOAaHHON nof
mapkoit MS| Ha Tepputopun EC, B nepepaboTky No OKOHYaHUU cpoka CryxObl.
Bbl MOXeTe BEPHYTb 3TN U3AENWS B CeLManu3vpoBaHHble NyHKTbI npuemMa.
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ESPARNOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente,
recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea en materia de desechos y/
o equipos electrénicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los
productos clasificados como “eléctricos y equipos electronicos” no pueden ser
depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de
equipos electrénicos, estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al
termino de su periodo de vida. MSI estard comprometido con los términos de
recogida de sus productos vendidos en la Unién Europea al final de su periodo
de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por
el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la
recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MS| u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Elec-
trische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in
zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit
soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van
hun levenscyclus. MS| zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten
die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen
geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaétitili prirodnu sredinu, i kao preduzece koje vodi raéuna o okolini i prirod-
noj sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (‘EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektri¢noj opre-
mi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi
koji spadaju pod “elektronsku i elektricnu opremu” ne mogu vise biti odbaceni
kao obican otpad i proizvodaci ove opreme bi¢e prinudeni da uzmu natrag ove
proizvode na kraju njihovog uobi€ajenog veka trajanja. MSI ¢e postovati zahtev
o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI
oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode mozZete vratiti na lokalnim mestima
za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze srodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI
przypomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (“UE”) dotyczaca odpadéw produktow elek-
trycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13
sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie
moga by¢ traktowane jako $mieci komunalne, tak wigc producenci tych produktéw
bedg zobowigzani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z
uzycia. MSI wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na tere-
nie Unii Europejskiej) wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwracac¢
w wyznaczonych punktach zbiorczych.




TURKGE

Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada cevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/
EC Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak uzere,
elektrikli ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢épe atilamayacak ve bu
elektonik cihazlarin Ureticileri, cihazlarin kullanim streleri bittikten sonra Grinleri
geri toplamakla yiikiimli olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markali Grlinlerin
kullanim sireleri bittiginde MSI Griinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi icerisinde
olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY

Zalezi nam na ochrané zivotniho prostiedi - spole¢nost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (‘EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych
vyrobk( 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické
a elektronické vyrobky” v bézném komunalnim odpadu a vyrobci elektronick-
ych vyrobku, na které se tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové
vyrobky zpét po skonceni jejich Zivotnosti. Spole¢nost MSI spini pozadavky na
odebirani vyrobkd znacky MSI, prodavanych v zemich EU, po skonceni jejich
Zivotnosti. Tyto vyrobky muzete odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kérnyezetiinket megvédijik, illetve kdrnyezetvédéként
fellépve az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurépai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatalyba 1ép6, az elektromos
és elektronikus berendezések hulladékairdl szol6 2002/96/EK iranyelve szerint
az elektromos és elektronikus berendezések tobbé nem kezelhet6ek lakossagi
hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyartéi kotelessé valnak az
ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja
a termékvisszavétellel kapcsolatos kévetelményeket az MSI markanév alatt az
EU-n bellil értékesitett termékek esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen
termékeket a legkozelebbi gy(ijtéhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere 'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....
In base alla Direttiva dell’'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali
Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti
appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono piu
essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno ob-
bligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale
Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno
dell’'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti nel
piu vicino punto di raccolta
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ENGLISH

GETTING START

Thank you for choosing the H61MA-P35 (B3)/ H61M-P31 (B3)/ H61M-P23 (B3)/
H61M-P21 (B3) series (MS-7680 v3.x) Micro-ATX mainboard. These series are
designed based on Intel® H61 chipset for optimal system efficiency. Designed to
fit the advanced Intel® LGA1155 processor, these series deliver a high perfor-

mance and professional desktop platform solution.
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SPECIFICATIONS

Processor Support

= |ntel® Sandy Bridge processor in the LGA1155 package
(For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Chipset
= |ntel® H61 chipset

Memory Support
= 2 DDR3 DIMMs support DDR3 1333/ 1066 SDRAM (total Max. 16GB)
= Supports Dual-Channel mode
(For more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

= Supports LAN 10/ 100/ 1000 by Atheros AR8151 (H61MA-P35 (B3)/
HB1M-P31 (B3)/ H61M-P23 (B3))

= Supports LAN 10/ 100 by Atheros AR8152 (H61M-P21 (B3))

Audio

= Chip integrated by VIA® VT1708S
® Supports 7.1 channels audio out
= Compliant with Azalia 1.0 Spec

SATA
= 2 SATA 6Gb/s ports (SATA5~6) by ASMedia® ASM1061 (H61MA-P35 (B3))
= 4 SATA 3Gb/s ports (SATA1~4) by Intel® H61

USB 3.0 (H61MA-P35 (B3))
m 2 USB 3.0 rear |0 ports by ASMedia® ASM1042

Connectors
= Back panel
- 1 PS/2 mouse port
- 1 PS/2 keyboard port
- 1 Parallel port
- 1 Serial port
- 1 VGA port*
- 2 USB 3.0 ports (H61MA-P35 (B3))
- 2 USB 2.0 ports (H61MA-P35 (B3))/
4 USB 2.0 ports (H61M-P31 (B3)/ H61M-P23 (B3)/ H61M-P21 (B3))
-1 LAN jack
- 3 flexible audio jacks**
*(The VGA port only work with Integrated Graphics Processor.)
**(To reach the 7.1-channel sound effect, the 7th and 8th channels must be
output from front panel.)
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= On-Board Connectors
- 3 USB 2.0 connectors
- 1 Front Panel Audio connector
- 1 Serial Port connector (optional)
- 1 TPM connector
- 1 S/PDIF-Out connector
- 1 Chassis Intrusion connector

Slots
= 1 PCIE x16 slot
= 3 PCIE x1 slots

Form Factor
= Micro-ATX (20.5 cm X 24.5 cm)

Mounting
= 6 mounting holes

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could
search the product web page and find details on our web address below
http://www.msi.com/index.php




SCREW HOLES

When you install the mainboard, you have to place the mainboard into the chas-
sis in the correct direction. The locations of screws holes on the mainboard are
shown as below.

The side has to
toward the rear,
the position for the
/0 shield of the
chassis.

B
R G0 EESED EERES GERES G B

— Screw holes

Refer above picture to install standoffs in the appropriate locations on chassis and
then screw through the mainboard screw holes into the standoffs.

IMPORTANT

* To prevent damage to the mainboard, any contact between the mainboard circuit
and chassis or unnecessary standoffs mounted on the chassis is prohibited.

* Please make sure there is no metal components placed on the mainboard or
within the chassis that may cause short circuit of the mainboard.
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REAR PANEL

The rear panel provides the following connectors:

Parallel port

PS/2 mouse

r '
PS/2 keyboard  Serial port VGA port H USB 2.0 ports
USB 2.0 ports
or USB 3.0 ports

IMPORTANT

* To reach the 8-channel sound effect, the 7th and 8th channels must be output
from front panel.

* The VGA port only work with Integrated Graphics Processor.

HARDWARE SETUP

This section provides instructions on CPU and memory installation, as well as
jumper settings on the mainboard. While doing the installation, be careful in hold-
ing the components and follow the installation procedures.

CPU & Cooler Installation Procedures for LGA1155

When you are installing the CPU, make sure that you install the cooler to prevent
overheating. If you do not have the CPU cooler, consult your dealer before turning
on the computer.

Introduction to LGA 1155 CPU
The surface of LGA 1155 CPU. Remember to apply some thermal paste on it for
better heat dispersion.

Alignment Key Alignment Key

Yellow triangle is the Pin 1 indicator




1.
2.
3.

10.
1.
12.

Follow the steps below to install the CPU & cooler cor-
rectly. Wrong installation will cause the damage of your
CPU & mainboard.

Open the load level.
Lift the load lever up to fully open position.

The CPU socket has a plastic cap on it to protect
the contact from damage. Before you install CPU,
always cover it to protect the socket pin. Remove
the cap.

After confirming the CPU direction for correct
mating, put down the CPU in the socket housing
frame. Be sure to grasp on the edge of the CPU
base. Note that the alignment keys are matched.

Visually inspect if the CPU is seated well into the |
socket. If not, take out the CPU with pure vertical
motion and reinstall.

Engage the load lever while pressing down lightly
onto the load plate.

Secure the lever near the hook end under the re
tention tab.

Make sure the four hooks are in proper position
before you install the cooler.

Align the holes on the mainboard with the heatsink. Push down the cooler until
its four clips get wedged into the holes of the mainboard.

Press the four hooks down to fasten the cooler.
Turn over the mainboard to confirm that the clip-ends are correctly inserted.

Finally, attach the CPU Fan cable to the CPU fan connector on the main-
board.

IMPORTANT
* Read the CPU status in BIOS.

* Whenever CPU is not installed, always protect your CPU socket pin with the
plastic cap covered to avoid damaging.

* Mainboard photos shown in this section are for demonstration of the CPU/ cool-
er installation only. The appearance of your mainboard may vary depending on
the model you purchase.

* Please refer to the documentation in the CPU fan package for more details
about the CPU fan installation.
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Installing Memory Modules
1. The memory module has only one notch on the center and will only fit in the
right orientation.

2. Insert the memory module vertically into the DIMM slot. Then push it in until
the golden finger on the memory module is deeply inserted in the DIMM slot.
You can barely see the golden finger if the memory module is properly in-
serted in the DIMM slot.

3. The plastic clip at each side of the DIMM slot will automatically close.

IMPORTANT
* In Dual-Channel mode, make sure that you install memory modules of the same
type and density in different channel DIMM slots.

* To enable successful system boot-up, always insert the memory modules into
the DIMM!1 first.




ATX 24-Pin Power Connector: JPWR1

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the
ATX 24-pin power supply, make sure the plug of the power supply is inserted in
the proper orientation and the pins are aligned. Then push down the power supply
firmly into the connector.

ATX 4-Pin Power Connector: JPWR2
This 12V power connector is used to provide power to the CPU.

IMPORTANT

Make sure that all the connectors are connected to proper ATX power supplies to
ensure stable operation of the mainboard.

Serial ATA Connector: SATA1~6 (SATAS5 & SATAG are optional)
This connector is a high-speed Serial ATA interface port. Each connector can

connect to one Serial ATA device.
IMPORTANT

Please do not fold the Serial ATA cable into a 90-degree angle. Otherwise, data
loss may occur during transmission.
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Fan Power Connectors: CPUFAN, SYSFAN1, SYSFAN2

The fan power connectors support system cooling fan with +12V. When connect-
ing the wire to the connectors, always note that the red wire is the positive and
should be connected to the +12V; the black wire is Ground and should be con-
nected to GND. If the mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-
board, you must use a specially designed fan with speed sensor to take advantage
of the CPU fan control.

CPUFAN SYSFAN1/2

<l
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TPM Module Connector: JTPM1
This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module) module. Please re-
fer to the TPM security platform manual for more details and usages.

Front USB Connector: JUSB1/ JUSB2/ JUSB3

This connector, compliant with Intel® I/O Connectivity Design Guide, is ideal for
connecting high-speed USB interface peripherals such as USB HDD, digital cam-
eras, MP3 players, printers, modems and the like.




Front Panel Connectors: JFP1, JFP2

These connectors are for electrical connection to the front panel switches and
LEDs. The JFP1 is compliant with Intel® Front Panel /0O Connectivity Design
Guide.
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Serial Port Connector: JCOM1 (optional)
This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives
16 bytes FIFOs. You can attach a serial device.

S/PDIF-Out Connector: JSP1
This connector is used to connect S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect
Format) interface for digital audio transmission.

Chassis Intrusion Connector: JCI1

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the chassis is
opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record
this status and show a warning message on the screen. To clear the warning, you
must enter the BIOS utility and clear the record.
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Front Panel Audio Connector: JAUD1
This connector allows you to connect the front panel audio and is compliant with
Intel® Front Panel /O Connectivity Design Guide.
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Clear CMOS Jumper: JBAT1

There is a CMOS RAM on board with an external battery power supply to preserve
the system configuration data. With the CMOS RAM, the system can automatically
boot OS every time it is turned on. If you want to clear the system configuration,
please temporarily short these two pins to clear data by using a metal object.

Keep Data Clear Data

IMPORTANT

You can clear CMOS by touching two pins once with a metal object while the
system is off. Avoid clearing the CMOS while the system is on; it will damage the
mainboard.

PCI Express Slot
The PCI Express slot supports the PCI Express interface expansion card.

The PCIE x16 slot

The PCIE x1 slot




BIOS SETUP

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test)
process. When the message below appears on the screen, press <DEL> key to
enter Setup.

Press DEL to enter Setup Menu

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup,
restart the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You
may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <De-
lete> keys.

The Menu Bar

Susten Date

Main Menu
Use this menu for basic system configurations, such as time, date etc.

Advanced
Use this menu to set up the items of special enhanced features.

Overclocking
Use this menu to specify the settings for DRAM timing and CPU features.

Mflash

Use this menu to read/ flash the BIOS form storage drive (FAT/ FAT32 format
only).

Security

Use this menu to set supervisor and user passwords.

Boot
Use this menu to specify the priority of boot devices.
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Save & Exit
This menu allows you to load the BIOS default values or factory default settings
into the BIOS and exit the BIOS setup utility with or without changes.

t (C) 2010 Americ

Current CPU / DRAM Frequency
These items show the current clocks of CPU and Memory speed. Read-only.

Adjust CPU Ratio

This item controls the multiplier that is used to determine the internal clock speed
of the processor relative to the external or motherboard clock speed. It is available
only when the processor supports this function.

Adjusted CPU Frequency
It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

Internal PLL Overvoltage
This item are used to adjust the PLL voltage.

EIST

The Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance
level of the microprocessor whether the computer is running on battery or AC
power. This field will appear after you installed the CPU which supports speedstep
technology.

Intel Turbo Booster

This item will appear when you install a CPU with Intel Turbo Boost technology.
This item is used to enable/ disable Intel Turbo Boost technology. It can scale
processor frequency higher dynamically when applications demand more perfor-
mance and TDP headroom exists. It also can deliver seamless power scalability
(Dynamically scale up, Speed-Step Down).
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OC Genie Button Operation
This field is used to enable/ disable OC Genie function.

DRAM Ratio
This setting controls the ratio of memory frequency to enable the memory to run at
different frequency combinations.

Adjusted DRAM Frequency
It shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

DRAM Timing Mode

Select whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence Detect)
EEPROM on the DRAM module. Setting to [Auto] enables DRAM timings and the
following “Advanced DRAM Configuration” sub-menu to be determined by BIOS
based on the configurations on the SPD. Selecting [Manual] allows users to con-
figure the DRAM timings and the following related “Advanced DRAM Configura-
tion” sub-menu manually.

Advanced DRAM Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu. In this sub-menu you can adjust the ad-
vanced DRAM timing.

Command Rate
This setting controls the DRAM command rate.

tCL
This controls the CAS latency, which determines the timing delay (in clock
cycles) before SDRAM starts a read command after receiving it.

tRCD

When DRAM is refreshed, both rows and columns are addressed separately.
This setup item allows you to determine the timing of the transition from RAS
(row address strobe) to CAS (column address strobe). The less the clock cy-
cles, the faster the DRAM performance.

tRP

This setting controls the number of cycles for Row Address Strobe (RAS) to be
allowed to precharge. If insufficient time is allowed for the RAS to accumulate
its charge before DRAM refresh, refreshing may be incomplete and DRAM may
fail to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed
in the system.

tRAS
This setting determines the time RAS takes to read from and write to memory
cell.

tRFC
This setting determines the time RFC takes to read from and write to a memory
cell.

tWR
Minimum time interval between end of write data burst and the start of a pre-
charge command. Allows sense amplifiers to restore data to cells.
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tWTR

Minimum time interval between the end of write data burst and the start of a
column-read command. It allows 1/O gating to overdrive sense amplifiers before
read command starts.

tRRD

Specifies the active-to-active delay of different banks.

tRTP

Time interval between a read and a precharge command.
tFAW

This item is used to set the tFAW (four activate window delay) timing.
twCL

This item is used to set the tWCL (Write CAS Latency) timing.
{CKE

This item is used to set the tCKE timing.

tRTL

This item is used to set the tRTL timing.

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu. And you can set the advanced memory
timing for each channel.

GT OverClocking
This item allows you to enable/ disable the overclocking of integrated graphics.

GT Ratio
This setting controls the ratio of integrated graphics frequency to enable the inte-
grated graphics to run at different frequency combinations.

Adjusted GT Frequency
It shows the adjusted integrated graphics frequency. Read-only.

Spread Spectrum

When the mainboard’s clock generator pulses, the extreme values (spikes) of the
pulses create EMI (Electromagnetic Interference). The Spread Spectrum function
reduces the EMI generated by modulating the pulses so that the spikes of the
pulses are reduced to flatter curves.

IMPORTANT

*

If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal
system stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the
value of Spread Spectrum for EMI reduction.

The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and
the system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum
value, please consult your local EMI regulation.

*

Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a
slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause
your overclocked processor to lock up.
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DRAM Voltage
This item is used to adjust the memory voltage.

CPU Features
Press <Enter> to enter the sub-menu. In this sub-menu you can adjust the CPU
features.

Save & Exit

Discard Changes and Exit
Use this item to abandon all changes and exit setup.

Save Changes and Reset
Use this item to save changes and reset the system.

Save Changes
Use this item to save changes.

Discard Changes
Use this item to abandon all changes.

Restore Defaults
Use this item to load the optimized default values set by the BIOS vendor.

== Boot Override ==
The installed storage devices will appear on this menu, you can select one of them
be a boot device.
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DRAM Voltage
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== Boot Override ==
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FRANCAIS

POUR COMMENCER

Félicitations, vous venez d’aquérir une carte mére Micro-ATX des séries H61MA-
P35 (B3)/ H61M-P31 (B3)/ H61M-P23 (B3)/ H61M-P21 (B3) (MS-7680 v3.x). Les
séries sont basées sur les puces Intel® H61 offrant un systéme trés performant.
La carte fonctionne avec les processeurs Intel® LGA1155 avancés, les séries
sont trés performanantes et offrent une solution adaptée tant aux professionnels
qu’'aux particuliers.
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SPECIFICATIONS

Processeurs

= |ntel® Sandy Bridge processeurs dans le paquet LGA1155
(Pour plus d’information sur le CPU, veuillez visiter
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Jeu de puces
= Puces Intel® H61

Mémoire supportée
= 2 DDR3 DIMMs supportent DDR3 1333/ 1066 SDRAM (total Max. 16GB)
= Supporte le mode double-canaux
(Pour plus d’information sur les composants compatibles, veuillez visiter
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

= Supporte LAN 10/ 100/ 1000 par Atheros AR8151 (H61MA-P35 (B3)/ H61M-
P31 (B3)/ H61M-P23 (B3))

= Supporte LAN 10/ 100 par Atheros AR8152 (H61M-P21 (B3))

Audio

= Puce intégrée par VIA® VT1708S

= Supporte 7.1 canaux audio out

= Conforme aux spécifications Azalia 1.0

SATA
= 2 ports SATA 6Gb/s (SATA5~6) par ASMedia® ASM1061 (H61MA-P35 (B3))
m 4 ports SATA 3Gb/s (SATA1~4) par Intel® H61

USB 3.0 (H61MA-P35 (B3))
= 2 ports USB 3.0 |O arriere par ASMedia® ASM1042

Connecteurs
= Panneau arriere
- 1 port souris PS/2
- 1 port clavier PS/2
- 1 port Parallele
-1 port Sérial
- 1 port VGA*
- 2 ports USB 3.0 (H61MA-P35 (B3))
- 2 ports USB 2.0 (H61MA-P35 (B3))/
4 ports USB 2.0 (H61M-P31 (B3)/ H61M-P23 (B3)/ H61M-P21 (B3))
- 1 prise LAN
- 3 prises audio flexibles**
*(Le port VGA ne fonctionne qu’avec le Processeur Graphique Intégré.)
**(Pour atteindre I'effet de son 7.1-canaux, le 7éme et 8éme canaux
doivent étre sortis du panneau avant.)
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® Connecteurs intégrés
- 3 connecteurs USB 2.0
- 1 connecteur audio avant
- 1 connecteur de port Sérial (en option)
- 1 connecteur TPM
- 1 connecteur S/PDIF-Out
- 1 connecteur de Chassis Intrusion

Emplacements
= 1 emplacement PCIE x16
= 3 emplacements PCIE x1

Dimension
= Micro-ATX (20.5 cm X 24.5 cm)

Montage
= 6 trous de montage

Si vous désirez acheter des accessoires et vous avez besoin de numéro des
piéces, vous pouvez chercher sur la page website et trouver les détails sur notre
adresse ci-dessous

http://www.msi.com/index.php
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TROUS TARAUDES

Quand vous installez la carte mére, il faut déposer la carte dans le chassis en
bonne position. La situation des trous taraudés sont montrée dans la figure ci-
dessous.

Face vers l'arriére,
position pour la
protege Entré/ Sor-
tie du chéassis.

BEED GESEA EENET EEGEN EEEED HEES

—} Trous taraudés

Veuillez vous référer a la figure pour installer le support dans une position ap-
propriée sur le chassis et puis de fixer la carte a travers les trous taraudés sur
le support.

IMPORTANT

* Pour prévenir les endommages a la carte mére, il est interdit de mettre toutes
sorte de contact entre le circuit et le chassis ou de mettre un support inutile sur
le chéssis.

* Veuillez vous assurer qu'il n’y a pas de composant en métal mis dans la carte ou
le chéssis qui entrainerait un court circuit a la cartre mére.
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PANNEAU ARRIERE

Le panneau arriére dispose les connecteurs suivants :

Port Parallele

Souris PS/2

@ Ligne-In
----------- @ Ligne-Out
- O |mic

1

L
Clavier PS/2  Port Sériel Port VGA H Ports USB 2.0

Port USB 2.0 ou
Ports USB 3.0
IMPORTANT

* Pour atteindre I'effet de son 8-canaux, le 7eme et 8éme canaux doivent étre
sortis du panneau avant.

* Le port VGA ne fonctionne qu'avec le Processeur Graphique Intégré.

INSTALLATION DU MATERIEL

Ce chapitre vous indique comment installer le CPU, les modules de mémoire,
ainsi que les cavaliers sur la carte. Lors de I'installation du matériel, veuillez suivre
les instructions de montage pour éviter d’endommager quoi que ce soit.

Procédure d'intallation du CPU et le ventilateur pour LGA1155

Quand vous installez votre CPU, assurez-vous que le CPU posséde d’un systéme
de refroidissement pour prévenir le surchauffe. Si vous ne possédez pas de sys-
teme de refroidissement, contactez votre revendeur pour vous en procurer un et
installez-le avant d’allumer I'ordinateur.

Introduction du LGA 1155 CPU
La surface du LGA 1155 CPU. N’oubliez pas d’appliquer un composé de transfert
thermique pour une meilleure dispersion de chaleur.

Clé d’alignement Clé d’alignement

Le triangle jaune est I'indicateur du Pin 1
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Suivez les instructions suivantes pour installer le CPU
et le ventilateur correctement. Une mauvaise installa-
tion endommagera votre CPU et la carte mére.

1. Ouvrez le levier de charge.

2. Levez le levier de charge a la position compléte-
ment ouverte.

3. La douille du CPU posséde une couverture plas-
tique qui protege la contact. Avant d'installer le
CPU, toujours gardez-la pour protéger les pins de
la douille. Retirez cette couverture.

4. Aprés avoir confirmé la direction du CPU pour join-
dre correctement, déposez le CPU dans I'armature
du logement de douille. Faites attention au bord de
sa base. Notez qu’on aligne les coins assortis.

5. Inspectez visuellement si le CPU est bien posé
dans la douille. Sinon, sortez verticalement le CPU
pur et la réinstallez.

6. Engagez le levier de charge en appuyant douce-
ment sur le plaque de charge. g

7. Sécurisez le levier a coté du bout de crochet sous W
'onglet de rétention.

=
8. Assurez-vous que les quatre crochets sont dans la
correcte position avant d’installer le ventilateur.

9. Alignez les trous de la carte avec le dissipateur thermique. Appuyez sur le
ventilateur jusqu’a ce que les clips soient coincés dans les trous de la carte
mére.

10. Appuyez sur les quatre crochets afin de fixer le ventilateur.

11. Retournez la carte mére pour assurer que le ventilateur est installé correcte-
ment.

12. Finalement, attachez le cable du ventilateur de CPU au connecteur du venti-
lateur de CPU sur la carte.

IMPORTANT
* Lisez le statut du CPU dans le BIOS.

* Quand le CPU n’est pas installé, toujours protégez vos pins de la douille CPU
avec le plastique de protection pour éviter tout dommage.

* Les photos de la carte montrées dans cette section ne sont que pour une dé-
monstration de l'installation du CPU et son ventilateur. L'apparence de votre
carte mere peut varier selon le modéle que vous achetez.

* Veuillez vous-référer a la documentation dans le paquet du ventilateur de CPU
pour plus de détails sur l'installation du ventilateur de CPU.
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Installation des Modules de Mémoire
1. Le module de mémoire ne posséde qu’une seule encoche au centre et qu'il
n’est convenable que dans la correcte orientation.

2. Insérez le module de mémoire verticalement dans le slot DIMM. Puis pous-
sez-le la-dedans jusqu’a ce que le doigt d’or sur le module de mémoire soit
profondément inséré dans I'emplacement DIMM. Vous ne opuvez presque
pas voir le doigt d’or si le module de mémoire est correctement inséré dans
le slot DIMM.

3. Les clips en plastique situés de chaque c6té du slot DIMM se ferment au-
tomatiquement.

IMPORTANT

* Au mode Dual-Channel, assurez-vous que vous installez les modules de mé-
moire du méme type et de la méme densité dans des slots DIMM de canaux
différents.

* Pour lancer avec succeés votre ordinateur, insérez tout d’abord les modules de
mémoire DIMM1.
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Connecteur d’alimentation ATX 24-pin : JPWR1

Ce connecteur vous permet de connecter I'alimentation ATX 24-pin. Pour cela as-
surez-vous que le connecteur est bien positionné dans le bon sens et que les pins
sont alignées. Abaissez alors I'alimentation d’énergie dans le connteur.

Connecteur d'alimentation ATX 4-pin : JPWR2
Le connecteur d’alimentation de 12V sert a alimenter le CPU.

IMPORTANT

Assurez-vous que tous les connecteurs sont reliés a I'alimentation ATX pour as-
surer une stabilité de la carte mere.

Connecteur Sérial ATA : SATA1~6 (SATA5 et SATAG sont en option)
Ce connecteur est un port d’Interface de haute vitesse Sérial ATA. Chaque con-
necteur peut se connecter a un dispositif Sérial ATA.

IMPORTANT

Veeuillez ne pas tordre le cable Sérial ATA a 90-degrés. Cela pourrait 'endommager
et entrainer la perte de données lors des phases de transfert de celles-ci.
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Connecteurs d'alimentation du ventilateur : CPUFAN, SYSFAN1, SYSFAN2

Les connecteurs d’'alimentation du systeme de refroidissement suportent un sys-
téme de refroidissement de +12V. Lors de la connexion du cable, assurez-vous
que le fil soit positif et connecté au +12V; le cable noir connecté au GND. Si la
carte mere posséde un chipset System Hardware Monitor intégré, vous devez
utiliser un ventilateur ayant ces caractéristiques si bous voulez contrdler le ven-
tilateur du CPU.

CPUFAN SYSFAN1/2

<l

s2iS, -
ez =3
TS, 2 S,

S o S

Connecteur de Module TPM : JTPM1

Ce connecteur est relié a un module TPM (Trusted Platform Module). Veuillez
vous référer au manuel de TPM plate-forme de sécurité pour plus de détails et
d'utilisations.

Connecteur USB avant : JUSB1/ JUSB2/ JUSB3

Ce connecteur, compatible avec Intel® /O Connectivity Design Guide, est idéal
pour connecter les USB périphérique d’Interface de haute vitesse tel que USB
HDD, caméra numérique, lecteur MP3, imprimants modems et etc.
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Connecteurs Panneau avant : JFP1, JFP2

Ce connecteur vous permet de connecter un audio en panneau avant. Le con-
necteur JFP1 est compatible avec Intel® Front Panel 1/O Connectivity Design
Guide.

DT > o, o >
JFP1 . P o oD
S e =
=3 s
CO
<> es

Connecteur de port sérial : JCOM1 (en optioni)
Ce connecteur est un port de communications de haute vitesse de 16550A, qui
envoie/ regoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez attacher un périphérique sérial.

Connecteur S/PDIF-Out : JSP1
Ce connecteur sert a connecter 'Interface S/PDIF (Sony & Philips Digital Intercon-
nect Format) pour une transmission numérique audio.

Connecteur chassis Intrusion : JCI1

Ce connecteur est connecté a un cable chéassis Instrusion switch. Si le chassis
est ouvert, l'interrupteur en informera le systéme, qui enregistrera ce statut et
affichera un écran d’alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer
dans le BIOS et désactiver le record.
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Connecteur Audio Panneau avant : JAUD1
Ce connecteur vous permet de connecter un audio en panneau avant. Il est com-
patible avec Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.
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Cavalier d’effacement CMOS : JBAT1

Le CMOS RAM intégré regoit une alimentation d’une batterie externe qui permet
de garder les données de configuration du systeme. Avec le CMOS RAM, le sys-
teme peut automatiquement amorcer OS chaque fois qu'il soit allumé. Si vous
voulez effacer la configuration du systéme, veuillez mettre en court-circuit ces
deux broches temporairement par un objet métal.

Conserver les données Effacer les données

IMPORTANT

Vous pouvez effacer le CMOS en raccourcissant ces deux broches avec un objet
meétal lorsque le systéme est désactivé. Evitez d’effacer le CMOS pendant que le
systéme est allumé; cela endommagerait la carte mere.

Emplacement PCI Express
L’emplacement PCIE supporte la carte d’extention d’Interface PCIE.

Emplacement PCIE x16

Emplacement PCIE x1

51



REGLAGE BIOS

Lorsque le PC est démarré, le processeur de POST (Power On Self Test) se met
en route. Quand le message ci-dessous appait a I'écran, appuyez sur <DEL> pour
accéder au Setup (Réglages).

Press DEL to enter Setup Menu

(Appuyez sur DEL pour accéder au SETUP)

Si le message disparait avant que vous n’ayez appuyé sur la touche, redémarrez
le PC avec l'aide du bouton RESET. Vous pouvez aussi le redémarrer en utilisant
sémultanément la combinaison des touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

La barre menu

€) 2010 American Megatrends, Inc.

Susten Date

Main Menu
Utilisez ce menu pour paramétrer des éléments standards du systéme tel que
I'heure, la date etc.

Advanced

Utilisez ce menu pour régler les articles des fonctions avancées spécifiques.
Overclocking

Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages du DRAM timing et des fonctions
du CPU.

Mflash

Utilisez ce menu pour lire/ flash le BIOS du (au) lecteur de stockage (FAT/ FAT32
forme uniquement).

Security

Utilisez ce menu pour régler les mots de passe de superviseur et d'utilisateur.
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Boot
Utilisez ce menu pour spécifier la priorité des périphériques de démarrage.

Save & Exit
Ce menu vous permet de charger les réglages par défaut de la manufacture dans
le BIOS et de quitter I'utilitaire de réglages BIOS avec ou sans les changements.

Setup Utility - Copyright (C) 2010 A

Adjust CPU Ratio

Current CPU / DRAM Frequency

Ces articles montrent les fréquences actuelles du CPU et de la mémoire. Lecture
uniquement.

Adjust CPU Ratio

Ce menu contrdle le multiplicateur qui sert a déterminer la fréquence du proces-
seur reliée a la fréquence externe ou de la carte mere. Il est disponible seulement
quand le processeur supporte cette fonction.

Adjusted CPU Frequency
Il montre la fréquence ajustée du CPU. Lecture uniquement.

Internal PLL Overvoltage
Ce menu sert a ajuster la tension PLL.

EIST

L’Enhanced Intel SpeedStep technologie vous permet de configurer le niveau
de performance du microprocesseur si I'ordinateur fonctionne en batterie ou en
I'adapteur d’alimentation. Ce domaine vous apparaitra aprés que vous installiez le
CPU qui supporte la speedstep technologie.

Intel Turbo Booster
Cet article apparait lorsque vous installez un CPU supportant I'intel Turbo Boost
Technologie. Ce menu sert a activer ou désactiver I'lntel Turbo Boost Technolo-
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gie. Elle peut augmenter la fréquence du processeur dynamiquement lorsque les
applications demandent une meilleure performance et le TDP reste dans la plage
de température. Elle peut également offrir une augmentation de la puissance sans
erreurs (Dynamique augmentation, baisse par étape).

OC Genie Button Operation
Ce domaine sert a activer/ désactiver la fonction OC Genie.

DRAM Ratio
Ce réglage contréle le ratio de la fréquence mémoire pour activer la mémoire de
fonctionner en différentes combinaisons de fréquence.

Adjusted DRAM Frequency
Il montre la fréquence ajustée de la DRAM. Lecture uniquement.

DRAM Timing Mode

Le choix de décision si le timing DRAM est contrélé par le SPD (Serial Presence
Detect) EEPROM sur le module DRAM. La mise en [Auto] active le DRAM timings
et le sous-menu suivant “Advance DRAM Configuration” d'étre déterminé par le
BIOS basé sur la configuration du SPD. La mise en [Manual] vous permet de
configurer le timings DRAM et le sous-menu suivant “Advance DRAM Configura-
tion” relatifs manuellement.

Advanced DRAM Configuration
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Dans le sous-menu, vous
pouvez ajuster le DRAM timing avancé.

Command Rate
Ce réglage controle le taux d’ordre DRAM.

tCL
Il contrdle le latence CAS, qui détermine le retard du timing (en cycle d’horloge)
avant que le SDRAM commence un ordre de lecture aprés I'avoir regu.

tRCD

Quand le DRAM est rafraichi, les rangs et les colonnes sont tous adressés
séparément. Cet article vous permet de déterminer le timing de la transition
de RAS (row address strobe) a CAS (column address strobe). Moins I'horloge
fonctionne, plus vite est la performance de DRAM.

tRP

Cet article contréle le numéro de cycles pour que le Row Address Strobe (RAS)
soit permit a précharger. S'il n’y a pas assez de temps pour que le RAS ac-
cumule son charge avant le refraichissement de to DRAM, le refraichissement
peut étre incomplet et le DRAM peut échouer a retirer les données. Cet article
applique seulement quand le DRAM synchrone est installé dans le systeme.

tRAS
L'article détermine le temps que le RAS prend pour lire ou écrire une cellule
de mémoire.

tRFC
Ce réglage détermine le temps que RFC prend pour lire ou écrire une cellule
de mémoire.
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tWR

L’intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données et
le début de I'ordre de précharge. Permet aux amplificateurs sensitifs de restau-
rer les données aux cellules.

tWTR

L’intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données et
le début de I'ordre de pré-charge. Permet au pont I/O de faire sur-fonctionner
'amplificateur sensitif avant qu’un ordre de lecture commences.

tRRD
Spécifie le retard active-a-active des différentes banques.

tRTP
L’intervalle de temps entre un ordre de lire et un ordre de pré-charge.

tFAW
Cet article sert a régler le timing tFAW (délai de quatre fenétres activées).

twCL
Cet article sert a régler le timing tWCL (Write CAS Latency).

tCKE
Cet article sert a régler le timing tCKE.

tRTL
Cet article sert a régler le timing tRTL.

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Appuyez <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Vous pouvez régler le timing
de mémoire avancée pour chaque canal.

GT OverClocking
Ce menu vous permet d’activer/ désactiver I'overclocking des graphiques inté-
grés.

GT Ratio
Ce réglage controle le ratio de la fréquence graphique intégrée pour activer les
graphiques intégrées de fonctionner en différentes combinaisons de fréquence.

Adjusted GT Frequency
Il montre la fréquence ajustée de graphique intégrée. Lecture uniquement.

Spread Spectrum

Lorsque le générateur d’horloge de la carte mere fonctionne, les valeurs extrémes
(spikes) créent des interférences électromagnétiques EMI (Electromagnetic Inter-
ference). La fonction Spread Spectrum réduit ces interférences en réglant les im-
pultions pour que les spikes des impultions sont réduits au courbes plus plates.

IMPORTANT

* Si vous n‘avez pas de probléme d’EMI, laissez I'option sur [Disable], ceci vous
permet d’avoir une stabilité du systeme et des performances optimales. Dans le
cas contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.

* Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le
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systéme devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus conven-
able, veuillez consulter le réglement EMI local.

* N'oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous étes en train
d’overclocker parce que méme un battement léger peut causer un accroisse-
ment temporaire de la vitesse de I'horloge qui verrouillera votre processeur
overclocké.

DRAM Voltage

Ce menu sert a ajuster la tension de la mémoire.

CPU Features
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Dans le sous-menu, vous
pouvez ajuster les fonctions du CPU.

Save & Exit

Discard Changes and Exit

Utilisez ce menu pour abandonner les changements et quitter le réglage.
Save Changes and Reset

Utilisez ce menu pour conserver les changements et redémarrer le systéme.

Save Changes
Utilisez ce menu pour conserver les changements.

Discard Changes
Utilisez ce menu pour abandonner tous les changements.

Restore Defaults

Utilisez ce menu pour charger les valeurs optimisées par défaut configurées par
le vendeur de BIOS.

== Boot Override ==

Les périphériques de stockage intégrés apparaissent sur ce menu, vous pouvez
en prendre un pour le périphérique de démarrage.

56



MS-7680

DEUTSCH
EINLEITUNG

Danke, dass Sie die H61MA-P35 (B3)-/ H61M-P31 (B3)-/ H61M-P23 (B3)-/ H61M-
P21 (B3)-Serie Mainboard (MS-7680 v3.x) gewahlt haben. Diese Serie basiert auf
dem Intel® H61 Chipsatz und ermdglicht so ein optimales und effizientes System.
Entworfen, um den hochentwickelten Intel® LGA1155 Prozessor zu unterstitzen,
stellt die Serie die ideale Losung zum Aufbau eines professionellen Hochleis-
tungsdesktopsystems dar.
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SPEZIFIKATIONEN

Prozessoren

= |ntel® Sandy Bridge Prozessor fir Sockel LGA775
(Weitere CPU Informationen finden Sie unter
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Chipsatz
= |ntel® H61 Chipsatz

Speicher
= 2 DDR3 DIMMs unterstiitzen DDR3 1333/ 1066 SDRAM (gesamt max. 16GB)
= Unterstutzt die Modus Dual-Kanal
(Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden Sie unter
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

= Unterstiitzt LAN 10/ 100/ 1000 iiber Atheros AR8151 (H61MA-P35 (B3)/
HB1M-P31 (B3)/ H61M-P23 (B3))

= Unterstiitzt LAN 10/ 100 tber Atheros AR8152 (H61M-P21 (B3))

Audio

= Onboard Soundchip VIA® VT1708S
= 7,1-Kanal Audio-Ausgang

= Erfiillt die Azalia Spezifikationen

SATA

= 2 SATA 6Gb/s Anschlilsse (SATA5~6) iiber ASMedia® ASM1061 (H61MA-
P35 (B3))

= 4 SATA 3Gb/s Anschliisse (SATA1~4) iiber Intel® H61

USB 3.0 (H61MA-P35 (B3))
m 2 USB 3.0 riickwartige E/A-Anschlisse Uber den ASMedia® ASM1042

Anschliisse
= Hintere Ein-/ und Ausgange
- 1 PS/2 Mausanschluss
- 1 PS/2 Tastaturanschluss
- 1 paralleler Anschluss
- 1 serieller Anschluss
- 1VGA Anschluss*
- 2 USB 3.0 Anschliisse (H61MA-P35 (B3))
- 2 USB 2.0 Anschliisse (H61MA-P35 (B3))/
4 USB 2.0 Anschliisse (H61M-P31 (B3)/ H61M-P23 (B3)/ H61M-P21 (B3))
- 1LAN Anschluss
- 3 Audiobuchsen**
*(Der VGA Anschluss nur arbeiten mit integriertem Grafikprozessor.)
**(Der 7. und 8. Kanale missen an der Frontplatte ausgegeben werden,
um den 7.1-Kanal-Klangeffekte zu erreichen.)
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= On-Board Stiftleiste/ Anschliisse
- 3 USB 2.0 Stiftleisten
- 1 Audio Stiftleiste fir Gehause Audio Ein-/ Ausgange
- 1 Serielle Stiftleiste (optional)
- 1 TPM Stiftleiste
- 1 S/PDIF-Ausgang Stiftleiste
- 1 Gehéausekontaktschalter

Steckplatze

= 1 PCIE x16-Steckplatz

= 3 PCIE x1-Steckplatze

Form Faktor

= Micro-ATX (20,5 cm X 24,5 cm)
Montage

= 6 Montagebohrungen

Wenn Sie fiir Bestellungen von Zubehor Teilenummern benétigen, finden Sie
diese auf unserer Produktseite unter http://www.msi.com/index.php
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SCHRAUBENLOCHER

Wenn Sie das Mainboard zu installieren, missen Sie das Mainboard in das Chas-
sis in der korrekten Richtung setzen. Die Standorte von Schraubenléchern auf
dem Mainboard sind wie nachfolgend gezeigt.

Die Seite muss
nach hinten, die
Position  fir die
E/A-Abschirmung
des Chassis.

B

|
U B
EEEE 3 BEEE) EEEED EERET BEEEN [EEED BEEI

—} Schraubenlécher

Verweisen Sie das obige Bild, um Abstandshalter in den entsprechenden Orten
auf Chassis installieren und dann Schraube durch das Mainboard Schrauben-
I6cher in den Abstandshaltern.

WICHTIG

* Zur Verhiitung von Schdden auf dem Mainboard, jeglichen Kontakt zwischen
dem Mainboard Stromkreis und dem Chassis oder unnédtige Abstandshalter
montiert auf dem Chassis ist verboten.

* Bitte stellen Sie sicher, dass keine metallischen Komponenten auf dem Main-
board ausgesetzt ist oder innerhalb des Chassis, Kurzschluss des Mainboards
verursachen kann.
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HINTERES ANSCHLUSSPANEL

Das hintere Anschlusspanel verfligt tber folgende Anschliisse:

Paralleler Ansschluss LAN
PS/2 Maus Y

@ Line-In
@ Line-Out
oE- O ue

L T 1
PS/2 Tastatur Serielller VGA Anschluss H USB 2.0 Anschliisse
Anschluss USB 2.0 Anschliisse oder
USB 3.0 Anschliisse

WICHTIG

* Der 7. und 8. Kanéle mlissen an der Frontplatte ausgegeben werden, um den
7.1-Kanal-Klangeffekte zu erreichen.

* Der VGA Anschluss nur arbeiten mit integriertem Grafikprozessor.

HARDWARE SETUP

Dieses Kapitel informiert Sie darliber, wie Sie die CPU und Speichermodule ein-
bauen, des weiteren dariiber, wie die Steckbriicken auf dem Mainboard gesetzt
werden. Handhaben Sie die Komponenten wahrend des Einbaus vorsichtig und
halten Sie sich an die vorgegebene Vorgehensweise beim Einbau.

CPU & Kihler Einbau fiir Sockel LGA1155

Wenn Sie die CPU einbauen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU einen
Kiihler anbringen, um Uberhitzung zu vermeiden. Verfiigen Sie iiber keinen Kiih-
ler, setzen Sie sich bitte mit lhrem Handler in Verbindung, um einen solchen zu
erwerben und zu installieren.

Erklérung zur LGA 1155 CPU

Die Obserseite der LGA 1155 CPU. Vergessen Sie nicht, etwas Siliziumwarmeleit-
paste auf die CPU auf zut ragen,um eine Ableitung der Hitze zu erzielen.

Justierung Justierung

Das gelbe Dreieck des Prozessors
definiert die Position des ersten Pins
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Folgen Sie den Schritten unten, um die CPU und den Kiih-
ler ordnungsgemaR zu installieren. Ein fehlerhafter Einbau
fiihrt zu Schéaden an der CPU und dem Mainboard.

1.
2.

Offnen Sie den Sockelverschluss-hebel.

Klappen Sie den Hebel ganz auf und 6ffnen Sie die
Metallverschluss-klappe.

Der CPU-Sockel besitzt zum Schutz eine Plastikab-
deckung. Lassen Sie vor der Installation diese Schutz-
kappe auf dem Sockel um Schaden zu vermeiden.
Entfernen Sie die Kappe.

Vergewissern Sie sich anhand der Justiermarkierun-
gen und dem gelben Dreieck, dal die CPU in der kor-
rekten Position ist. Setzen Sie anschlieRend die CPU
in den Sockel.

Begutachten Sie, ob die CPU richtig im Sockel sitzt. =
Falls nicht, zeihen Sie die CPU durch eine rein ver-
tikale Bewegung wieder heraus. Versuchen Sie es
erneut.

Schlielen Sie die Abdeckung des Sockels und driick-
en Sie den Verschlusshebel mit leichtem Druck nach
unten.

Arretieren Sie den Hebel unter dem Riickhaltehaken §
des CPU-Sockels.

Kontrollieren Sie die vier Haken sind in richtiger Position, bevor Sie die Kiih-
Ivorrichtung anbringen.

Driicken Sie den Verschlusshebel mit leichtem Druck nach unten und arretie-
ren Sie den Hebel unter dem Riickhaltehaken des CPU-Sockels.

10. Fihren Sie den CPU-Kiihler tiber den CPU-Sockel.

11. Drehen Sie das Mainboard um und vergewissern Sie sich, dass das der Kiih-

ler korrekt installiert ist.

12. SchlieRlich verbinden Sie das Stromkabel des CPU Liifters mit dem An-

schluss auf dem Mainboard.

WICHTIG

*

*

*

Priifen Sie die Status der CPU im BIOS.

Wenn keine CPU installiert ist, schiitzen Sie immer den CPU-Sockel durch die
Plastikabdeckung.

Die Mainboard Fotos, die in diesem Abschnitt gezeigt werden, sind fiir Dem-
onstration der CPU/ Kiihler Installation. Das Aussehen lhres Mainboard kann
abhéngig von dem Modell schwanken, das Sie kaufen.

Beziehen Sie bitte sich die auf Unterlagen im CPU Kiihlerpaket fiir mehr Details
ber die CPU Kiihlerinstallation.
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Vorgehensweise beim Einbau von Speicher Modulen

1.

Die Speichermodule haben nur eine Kerbe in der Mitte des Moduls. Sie pas-
sen nur in einer Richtung in den Sockel.

Stecken Sie das Arbeitsspeichermodul senkrecht in den DIMM-Steckplatz
ein. Dricken Sie anschlieRend das Arbeitsspeichermodul nach unten, bis die
Kontaktseite richtig tief in dem DIMM-Steckplatz sitzt. Die goldenen Kontakte
sind kaum zu sehen, wenn das Arbeitsspeichermodul richtig im DIMM-Steck-
platz sitzt.

Der Kunststoffbligel an jedem Ende des DIMM-Steckplatzes schnappt au-
tomatisch ein.

WICHTIG

*

*

Stellen Sie im Zweikanalbetrieb bitte sicher, dass Sie Module des gleichen Typs
und identischer Speicherdichte in den DIMM Slots unterschiedlicher Kanéle
verwenden.

Um einen sicheren Systemstart zu gewéhrleisten, bestiicken Sie immer DIMM
1 zuerst.
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ATX 24-poliger Stromanschluss: JPWR1

Hier kdnnen Sie ein ATX 24-Pin Netzteil anschlieBen. Wenn Sie die Verbindung
herstellen, stellen Sie sicher, dass der Stecker in der korrekten Ausrichtung ein-
gesteckt wird und die Pins ausgerichtet sind. Driicken Sie dann den Netzteilsteck-
er fest in den Steckersockel.

ATX 4-poliger Stromanschluss: JPWR2
Dieser 12V Stromanschluss wird verwendet, um die CPU mit Strom zu versor-
gen.

WICHTIG
Stellen Sie die Verbindung aller drei Anschliisse mit einem angemessenem ATX
Netzteil sicher, um den stabilen Betrieb des Mainboards sicher zu stellen.

Serial ATA Anschliisse: SATA1~6 (SATAS5 & SATAB sind optional)
Der Anschluss ist ein hoch-Geschwindigkeit Schnittstelle der Serial ATA. An jeden
Anschluss kann eine Serial ATA Anschluss angeschlossen werden.

Bitte falten Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem Winkel von 90 Grad. da dies
zu Datenverlusten wéhrend der Datenliibertragung fiihrt.
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Stromanschlisse fiir Lifter: CPUFAN, SYSFAN1, SYSFAN2

Die Netzteillifter Anschliisse unterstiitzen aktive Systemlifter mit +12V. Wenn
Sie den Stecker mit dem Anschluss verbinden, sollten Sie immer darauf achten,
dass der rote Draht der positive Pol ist und mit +12V verbunden werden sollte,
der schwarze Draht ist der Erdkontakt und sollte mit GND verbunden werden.
Besitzt Ihr Mainboard einen Chipsatz zur Uberwachung der Systemhardware und
Steuerung der Lifter, dann brauchen Sie einen speziellen Lifter mit Tacho, um
diese Funktion zu nutzen.

CPUFAN SYSFAN1/2

6:411
X\
9
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TPM Module Anschluss: JTPM1
Dieser Anschluss wird fiir das optionale TPM Modul (Trusted Platform Module)
verwendet. Weitere Informationen finden Sie im TPM Sicherheitsplattform.

USB Frontanschluss: JUSB1/ JUSB2/ JUSB3
Der Anschluss entspricht den Richtlinien des Intel® Front Panel 1/O Connectivity
Design Guide, und ist bestens geeignet, Hochgeschwindigkeits- USB- Periph-
eriegerate anzuschlielfen, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras,
MP3-Player, Drucker, Modems und ahnliches.
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Frontpanel Anschliisse: JFP1, JFP2

Die Anschlisse fiir das Frontpanel dienen zum Anschluss der Schalter und LEDs
des Frontpaneels. JFP1 erfiillt die Anforderungen des Intel® Front Panel I/O Con-
nectivity Design Guide.

Serieller Anschluss: JCOM1 (optional)

Es handelt sich um eine 16550A Kommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs
sendet/empfangt. Hier lasst sich eine serielle Maus oder andere serielle Gerate
direkt anschlieBen.

S/PDIF-Ausgang: JSP1
Die SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) Schnittstelle wird fiir die
Ubertragung digitaler Audiodaten verwendet.

Gehéusekontaktanschluss: JCI1

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wird das Gehause
gedffnet, wird der Schalter geschlossen und das System zeichnet dies auf und gibt
auf dem Bildschirm eine Warnung aus. Um die Warnmeldung zu I6schen, muss
das BIOS aufgerufen und die Aufzeichnung geléscht werden.

&
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Audioanschluss des Frontpanels: JAUD1

Der Audio Frontanschluss ermdéglicht den Anschluss von Audioein- und -ausgan-
gen eines Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des Intel® Front
Panel I/O Connectivity Design Guide.
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Steckbriicke zur CMOS-Léschung: JBAT1

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird Uiber eine zusatzliche Betterie mit Strom
versorgt, um die Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Er ermdglicht es
dem Betriebssystem, mit jedem Einschalten automatisch hochzufahren. Wenn Sie
die Systemkonfiguration I16schen wollen, miissen Sie die Steckbriicke fiir kurze
Zeit umsetzen (Loschen Daten).

Halten Daten Loschen Daten

WICHTIG

Sie kénnen den CMOS Iéschen, indem Sie die Pins1-2 verbinden, wéhrend das
System ausgeschaltet ist und danach wieder éffnen. Versuchen Sie niemals die
Daten im CMOS zu léschen, wenn das System eingeschaltet ist. Die Hauptplatine
kann dadurch beschédigen.

PCIE-Steckplatz
Der PCIE-Steckplatz unterstitzt eine Erweiterungskarte mit der PCIE-Schnitt-
stelle.

Der PCIE x16-Steckplatz

Der PCIE x1-Steckplatz
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BIOS SETUP

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test
— Selbstlberpriifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint
driicken Sie die Taste <DEL>, um das Setup aufzurufen.

Press DEL to enter Setup Menu

(ENTF driicken, um das Setup-Meni zu 6ffnen)

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie méchten immer
noch ins Setup, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und da-
nach wieder ANSCHALTEN, oder die “RESET"-Taste am Gehause betatigen.
Sie konnen das System auflerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten
<Strg>,<Alt> und <Entf> driicken (bei manchen Tastaturen <Ctrl><Alt> und
<Del>).

Die Menlileise

Sustem Date

Main Menu
In diesem Meni konnen Sie die Basiskonfiguration lhres Systems anpassen, so
z.B. Uhrzeit, Datum usw.

Advanced
Verwenden Sie diesen Menupunkt, um eigene weitergehende Einstellungen an
lhrem System vorzunehmen.

Overclocking
Hier kénnen Sie Einstellungen zu DRAM-Timing und CPU Funktionen vornehm-
en.

Mflash
In diesem Meni kdnnen Sie das BIOS vom Speicher-Antrieb abtasten/ aufblinken
(nur FAT/ FAT32 Format).
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Security

Mit diesem Menii kénnen Sie Supervisor- und Benutzerkennworter setzen.
Boot

Verwenden Sie dieses Menii, um die Prioritdt der Boot-Gerat vorzunehmen.
Save & Exit

Hier kénnen Sie die BIOS-Werkseinstellungen oder Standardeinstellungen laden.
Verénderungen speichern oder I6schen und verlassen Sie das BIOS-Setup.

tup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc

Adjust CPU Ratio

Current CPU / DRAM Frequency
Zeigt den derzeitige Takt der CPU und die Geschwindigkeit des Speichers an. Nur
Anzeige — keine Anderung méglich.

Adjust CPU Ratio
Die Funktion steuert den Multiplikator der internen Taktfrequenz des Prozessors.

Dieser Eintrag ist nur verfligbar, wenn der Prozessor diese Funktion unterstitzt
(freier Multiplikator).

Adjusted CPU Frequency .
Gibt die Frequenz der CPU an. Nur Anzeige — keine Anderung maoglich.

Internal PLL Overvoltage
Diese Option bietet Ihnen an, die PLL-Spannung anzupassen.

EIST

Die erhohte Intel SpeedStep Technologie erlaubt Ihnen, den Leistungsgrad des
Mikroprozessors einzustellen, ob der Computer auf Wechselstrom lauft. Dieses
Figur erscheint, nachdem Sie das CPU anbringen, das Speedstep Technologie
stitzen.

Intel Turbo Booster
Das Untermenii erscheint, wenn Sie eine CPU anbringen, die die Intel Turbo
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Boost Technologie unterstiitzt. Hier kdnnen Sie die Intel Turbo Boost Technologie
aktivieren/ deaktivieren. Die Prozessorfrequenz kann dynamisch erhéht werden,
wenn Anwendungen mehr Leistung verlangen und genligend Reserven zur maxi-
malen Leistungsaufnahme bestehen. Die Leistung kann dynamisch erhéht oder
reduziert werden (Dynamically scale up, Speed-Step Down).

OC Genie Button Operation
Hier kénnen Sie die Funktion der OC-Genie-Taste aktivieren/ deaktivieren.

DRAM Ratio
Die Einstellung steuert das Verhéltnis der Speicher-Frequenz, um unterschiedli-
che Kombinationen der Speicherfrequenzen einzustellen.

Adjusted DRAM Frequency B
Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige - keine Anderung mdglich.

DRAM Timing Mode

Waéhlen Sie aus, ob DRAM-Timing durch das SPD (Serial Presence Detect) EE-
PROM auf dem DRAM-Modul gesteuert wird. Die Einstellung [Auto] erméglicht die
automatische Erkennung des DRAM timings und der folgenden “Advance DRAM
Configuration” Untermeni durch das BIOS auf Basis der Einstellungen im SPD.
Das Vorwahlen [Manual] eingestellt, konnen Sie den DRAM Timing und die fol-
genden “Advance DRAM Configuration” Untermenti anpassen.

Advanced DRAM Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. In diesem
Untermeni kénnen Sie die erweiterten DRAM-Timing anpassen.

Command Rate
Legt die DRAM Kommandorate fest.

tCL
Hier wird die Verzdgerung (CAS-Timing) in Taktzyklen eingestellt, bevor das
SDRAM einen Lesebefehl nach dessen Erhalt ausfiihrt.

tRCD

Wenn DRAM erneuert wird, werden Reihen und Spalten separat adressiert.
Dies gestattet es, die Anzahl der Zyklen und der Verzdgerung einzustellen,
die zwischen den CAS und RAS Abtastsignalen liegen, die verwendet werden,
wenn der DRAM beschrieben, ausgelesen oder aufgefrischt wird. Eine hohe
Geschwindigkeit fiihrt zu hoherer Leistung, wahrend langsamere Geschwindig-
keiten einen stabileren Betrieb bieten.

tRP

Legt die Anzahl der Taktzyklen fest, die das Reihenadressierungssignal (Row
Address Strobe - RAS) fiir eine Vorbereitung bekommt. Wird dem RAS bis zur
Auffrischung des DRAM nicht genug Zeit zum Aufbau seiner Ladung gegeben,
kann der Refresh unvollstandig ausfallen und das DRAM Daten verlieren. Die-
ser Menupunkt ist nur relevant, wenn DRAM verwendet wird.

tRAS
Diese Einstellung definiert die Zeit (RAS) zum Lesen und Schreiben einer
Speicherzelle.
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tRFC
Diese Einstellung definiert die Zeit (RFC) zum Lesen und Schreiben einer
Speicherzelle.

tWR
Minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines vorge-
ladenen Befehls. Erlaubt die Wiederherstellung der Daten in die Zellen.

tWTR

Minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines
Spaltenlesebefehls. Es gestattet den I/O Ansteuerungssignalen die Datenwie-
derherstellung der Zelle vor dem Lesebefehl zu (iberschreiben.

tRRD
Legt die Aktiv-zu-Aktiv Verzogerung fiir unterschiedliche Banke fest.

tRTP
Legt das Zeitintervall zwischen dem Lesebefehl und dem vorgeladenen Befehl
fest.

tFAW
Einstellen des tFAW -Zeitintervalls (four activate window delay).

twCL
Einstellen des tWCL- Zeitintervalls (Write CAS Latency).

tCKE
Einstellen des tCKE- Zeitintervalls.

tRTL
Einstellen des tRTL- Zeitintervalls.

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenii aufzurufen. Hier
kénnen fir jeden Kanal erweiterte Speichereinstellungen vorgenommen
werden.

GT OverClocking
Hier kénnen Sie die Ubertaktung der integrierten Grafik aktivieren/ deaktivieren.

GT Ratio
Diese Einstellung steuert das Verhéltnis der integrierten Grafikfrequenz, um die
integrierten Grafik mit eine anderen Frequenzkombinationen zu arbeiten.

Adjusted GT Frequency R
Zeigt die angepasste Frequenz integrierter Grafik. Nur Anzeige — keine Anderung
méglich.

Spread Spectrum

Pulsiert der Taktgenerator des Motherboards, erzeugen die Extremwerte (Spit-
zen) der Pulse EMI (Elektromagnetische Interferenzen). Die Spread Spectrum
Funktion reduziert die erzeugten EMI, indem die Pulse so moduliert werden, das
die Pulsspitzen zu flacheren Kurven reduziert werden.
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WICHTIG

* Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der
Einstellung [Disabled] (ausgeschaltet), um bestmdgliche Systemstabilitat und
-leistung zu gewéhrleisten. Stellt fiir sie EMI ein Problem dar, wéhlen Sie die
gewlinschte Bandbreite zur Reduktion der EMI.

*

Je gréBer Spread Spectrum Wert ist, desto groBer nimmt der EMI ab, und das
System wird weniger stabil. Bitte befragen Sie Ihren lokalen EMI Regelung zum
meist passend Spread Spectrum Wert.

* Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie (bertakten, da
sogar eine leichte Schwankung eine voriibergehende Taktsteigerung erzeugen
kann, die gerade ausreichen mag, um lhren (bertakteten Prozessor zum einfri-
eren zu bringen.

DRAM Voltage

Diese Option bietet lhnen an, die Spannung des Speichers anzupassen.

CPU Features
Dricken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. In den
Unterpunkten kénnen Sie die CPU-Funktionen anpassen.

Save & Exit

Discard Changes and Exit .
Verlasst das BIOS-Setup, ohne die Anderungen zu speichern.

Save Changes and Reset
Speichert die Anderungen und zuriicksetzt das BIOS Setup.

Save Changes R
Mit diesem Men(ipunkt speichern die Anderungen.

Discard Changes B
Mit diesem Menlipunkt verwerfen die Anderungen.

Restore Defaults
Mit dieser Option kénnen die optimierten Standardwerte laden, die der BIOS-
Verkaufer setzen muss.

== Boot Override ==
Die installierten Speichergerate werden in diesem Meni angezeigt wird, kénnen
Sie einen von ihnen eine Boot-Gerat auswahlen.
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NOArOTOBKA K PABOTE

PYCCKUMA

Bnarogapum Bac 3a nprobpeTteHue cuctemHoii nnatbl (MS-7680 v3.x) Micro-ATX
moaenu H61MA-P35 (B3)/H61M-P31 (B3)/H61M-P23 (B3)/H61M-P21 (B3). Ans
onTMManbHoOM Npou3BOAUTENBHOCTU CUCTEMbI AaHHble MoAenu p33p660TaHbl
Ha 6Gase Habopa Mmukpocxem Intel® H61. [aHHble mopenu coBMecTUMbl C

YCOBEPLUEHCTBOBAHHbBIM

NpoLECcCopom

Intel® LGA1155

, obecneunBatoT

BbICOKYO NPOU3BOAUTENTbHOCTb U ABMATCA pelleHrem ansa I'IquJeCCVIOHaFIbeIX

nnatcgopm Ha 6ase MK.

PacrnonoxeHne KOMNOHEHTOB

II e

Top:
Parallel Port

Bottom:

USB 3.0 ports
or USB 2.0 ports

Top: LAN Jack
Bottom: USB 2/0 ports
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TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKN

Mopnepxka npoLeccopos

= [Ipoueccop Intel® Sandy Bridge, kopnyc LGA1155
(MocnegHune caegeruns o nogaepxvsaembix L1 cm.
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Hab6op mukpocxem
= Habop mukpocxem Intel® H61

Mopnepxka mopynei namMsTv

= 2 pazbema DDR3 DIMM, noaaepxka DDR3 1333/1066 SDRAM (Bcero no
16 I'B)

= [logaepxka ABYXKaHaNbHOro pexvma
mONGHHMTeﬂbele CBEefjeHUNs O COBMECTUMbIX KOMITOHeHTax cM. Ha Beb-
cTparuye http://www.msi.com/service/test-report)

Cetb

= [logaepxka LAN 10/100/1000, ceteBasi kapTta Atheros AR8151 (H61MA-P35
(B3)/ H61M-P31 (B3)/ H61M-P23 (B3))

= [ogpepxka LAN 10/100, ceTeBas kapta Atheros AR8152 (H61M-P21 (B3))

3ByK

= BcTpoeHHas 3BykoBas kapTa VIA® VT1708S

= [loaaepxka 8-kaHanbHOro BbIXxoAa ayavo ctaHaapTa 7.1
= CoBMECTUMMOCTb CO cTaHaapTom Azalia 1.0

WUntepdeiic SATA
= 2 nopta SATA (6 ['6/c, SATA5~6), ASMedia® ASM1061 (H61MA-P35 (B3))
= 4 nopta SATA (3 I'6/c, SATA1~4), Intel® H61

USB 3.0 (H61MA-P35 (B3))
= 2 nopta USB 3.0 (c3agu), ASMedia® ASM1042

Pasbembl
= Pagbembl Ha 3aHeli naHenn
- 1 pasbem mbiwmn PS/2
- 1 pasbem knaeumatypbl PS/2
- 1 napannenbHbIii nopT
- 1 pasbem NocneaoBaTenbHOro nopTa
- 1 pasbem VGA*
- 2nopta USB 3.0 (H61MA-P35 (B3))
- 2nopta USB 2.0 (H61MA-P35 (B3))/
4 nopta USB 2.0 (H61M-P31 (B3)/ H61M-P23 (B3)/ H61M-P21 (B3))
- 1 pasbem LAN
- 3 nepekomMMyTUpyeEMbIX rHe3aa ayamo**
*MopT VGA paboTaeT TonbKo npu 3a4eiCTBOBaHHOM BCTPOEHHOM
rpadpnieckom npoLeccope.
** Ins BbIBOAA 7.1-KaHaANbLHOro 3ByKOBOro achdekTa, 7-i u 8- kaHanbl
HeOGXOIJ.VIMO BbIBECTU Yepes nepeHIo naHenb.
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= PazbeMmbl Ha nnate
- 3 pasbvema USB 2.0
- 1 ayavopasbeM Ha nepeaHel naHenm
- 1 pasbeM nocrnefoBaTensLHOro nopTa (AOMONHUTENBHO)
- 1 pasvem TPM
- 1 pasbem Bbixopa S/PDIF
- 1 pasbem aaTtumka OTKpbIBaHWs kopryca

MHespa
= 1 rHe3go PCIE x16
= 3rHe3na PCIE x1

®dopm-akrop
= Micro-ATX (20,5 cm X 24,5 cm)

Kpennexune
= 6 OTBEPCTUI ANsi KpenneHus

ﬂ]‘lﬂ nonyvyeHunsa csequwﬁ o npwoﬁpeTeHmm AONONHUTENBHBIX KOMMOHEHTOB ”
HoMepax AeTanei NpuobpeTeHnn BbINOMNHWUTE NOUCK Ha cTpanuuye  http://www.
msi.com/index.php
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OTBEPCTUA AJ1A BUHTOB

ﬂpm yCTaHOBKe CUCTEMHON nnatbl, ee crnegyeTt pacnofioXuTb B Kopryce B
npaBuiibHOM HarnpaeneHun. MecTononoxexus OTBepCTMIZ AnA  BUHTOB Ha
CUCTEMHOW nnaTe nokasaHbl HUXe.

[aHHas cTopoHa
[OMKHA NMpUMbIKaTh
K 3aHel Yactu
Kopnycka, rae
pacronoXeH WUt
BBOAA/BbIBOAA.

.
CEEER  EEEER EEEEH EEEEd EREED

[EEERE) B

> —) OTBEpCTMA ANs BUHTOB

[MpaBunbHbIe MecTa yCTaHOBKM N30ATOPOB B KOPMYyCe CM. Ha BblLLENPUBEAEHHOM
PUCYHKe. 3aTem BCTaBbTe BUHTbI B N30NATOPbI Yepeld OTBepPCTUsA ANA BUHTOB Ha
cucTemon nnare.

BHUMAHUE!

* Bo usbexaHus noBpexaeHns CUCTEMHOU nnartel, 3r1IeKTpocxema CUCTEMHOM
nnarel HW B KOewm criy4ae He [OJPKHa KacartbCsa Kopryca, TakkKe Hesb3A
YyCTaHaBnuBaTtb B KOpriyce JINLIHNEe U30JIATOPbI.

* Ybeautecs, Y4TO Ha CUCTEMHOV nnate uv BHYTPU KOPIyca HeT MeTarinyeckux
KOMIMOHEHTOB, MOryLYMX BbI3BaTb KOPOTKOE 3aMblKaHNe CUCTEMHOW nnartbl.
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3AOHAA MAHENNb

Ha 3agHeit naHenu pacnonoxeHsl creayolme pasbemb:

MapannenbHblii

nopt Cere
Mbiws PS/2 © TInHelHbIin
BXOA
jrm======s3 @ TuHeliHbIn
E BbIXOA
( @@@)} i = © MukpochoH
i T
Knasuatypa PS/2 Mopt VGA H MopTel USB 2.0
MocnenoBaTenbHbIi NOpT Moptel USB 2.0

vnu nopTel USB 3.0

BHUMAHWE!

* [lnsa BiBOoAa 8-kaHarnbHOro 3ByKoBoro aghgpekta, 7-i n 8-ii kaHarbl Heobxoaumo
BbIBECTU YEPEe3 NepeHIol NaHerlb.

* Mopt VGA paboTaeT TorbKo npu 3a4e/icTBOBaHHOM BCTPOEHHOM rpaghu4eckom
npoyeccope.

HACTPOWKA AMMNAPATHbIX CPELCTB

B paHHOM pasfene NpUBOASTCSA WHCTPYKLMM MO yCTaHOBKe mpolieccopa v nnat
namsiTi, a Takke Mo ycTaHOBKE MEepemblyek Ha cucTemHol nnate. Bo Bpems
ycTaHoBku obpallaiTecb C KOMMOHEHTaMu OCTOPOXHO W cobniofaiiTe Bce
yKasaHusi Mo yCTaHOBKe.

Mpouenypa ycraHoBkK npoLeccopa 1 BeHTunsitopa (ans moaenu LGA1155)
Mocne YCTaHOBKM npoleccopa HEOSXO,CWIMO YCT@HOBUTb BEHTUNATOP ANA
npefoTepalleHns neperpesa npoueccopa. [pu oTCyTCTBUM BEHTUNATOPA Nepes,
BKITOYEHME KOMMbIOTEPA MPOKOHCYNbTUPYITECH C NPOAABLIOM.

Onucanue npoueccopa LGA 1155
MoBepxHocTk npoLeccopa LGA 1155. He 3abyabTe HaHeCTW Ha Hee TepmonacTy
ANs ynydleHus Tennonepenaqu.

3Hak coBmeLLeHus 3Hak coBmeLLeHust

>KenTblil TpeyronbHWK 0603Ha4aeT KOHTaKT 1
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1.
2.

Ons
npoueccopa  BbIMONHUTE  CrieAylolime  [AeicTBus.
HenpaBunbHasi ycTaHOBKa NpuBefeT K NoBPeXAEHUIo
LIM v cuctemHoli nnatsl.

10.
1.

12.

I'IpaBVIJ'IbHOVI YCTaHOBKN BeHTUNATopa n

OTKpO¥iTE pbiyar Kpennexus.

nO,qHIAMI/ITe pbldar KpenneHusa B MNOSMTHOCTbK
OTKPbITOE NOSIOXEHUE.

MHe3no LM npukpbITO NnacTMaccoBOW KPbILIKOW,
[ANsi 3aLWTbl KOHTAKTOB OT noBpexaeHus. Mepen
yctaHoBkov LM, Bcerma HakpbiBaiiTe ero Ans
3aLLNTbI KOHTAKTOB rHe3aa. CHUMNTE KPbILLKY.

Y6eamBlunce B npaBuibHON opueHTauun LM,
nomectute LM B rHe3go. depxute npu atom LM
3a ero kpasi. Y6eauTechb, YTO 3HaKu COBMELLEHUs
coBnajaroT.

MpoBepbTe Br13yanbHO, NPaBUIIbHO NN yCTaHOBMEH N
LM B rHe3ge. Ecnu HeT, ussnekute LIM notsHys
€ro CTPOro BBEPX U YCTAHOBUTE 3aHOBO.

B3akpoiiTe pblyar KpenmneHus, B TO e BPEMSsI Nerko
HaXXUmas Ha NNacTUHY KpenneHus. ¢
3akpenuTte KOHeL, pblyara noa Aepxarenem.
Mepen ycraHoBkoit Kynepa, ybeauTecb, 4TO
YeTblpe Kptovka HaxogdaTca B NpaBUIbHOM &
NONoXeHUn.

CoBwmecTuTe OTBEpPCTUA Ha CUCTEMHOI nnaTe ¢ BEHTUNATOPOM. OnyCKaﬁTe
Kynep, noka ero 4etbipe 3allenku He Boﬁﬂ,yT B OTBEpPCTUA Ha CUCTEMHON
nnare.

OnycTuTe YeTbIpe Kproyka, YToBb! 3aKpenuTh Kynep.

MepeBepHUTE CUCTEMHYIO NnaTy, 4To6bl Y6eanTLCs B NpaBUbHON BCTaBKE
KOHL|OB 3aLLENOK.

HakoHeL, noaknoyute nposogd BeHtunstopa LM k pasbemy BeHTunstopa LM
Ha cuUCTEMHOI nnaTe.

BHUMAHUE!

* [poytute coctosiHne LI B BIOS.

* Korga LI He ycraHoBneH, Bcerga 3awmijavite rvesgo LI c nomouybto
NNacTMaccoBol KPbILLKK, YTOObI U36EXaTL MOBPEXAEHUI.

* @oTorpaghum cMCTeMHOV nnatel B 9TOM pasgesne npuBeAeHbl TOrbKo Ans
AemMoHcTpayun yctaHoBku LIIT/kynepa. O6Luii B CUCTEMHOM MiaThl MOXeET
OT/IMYaTLCS B 3aBUCUMOCTU OT IPUOBPETEHHON MoZeny.

* 3a nogpobHbIMU UHCTPYKUMSIMK 10 ycTaHoBKe BeHTunsitopa LIl obpayaiitecs
K AOKyMeHTaymm BHyTPpU yrnakosku BeHTunsTopa LIl.
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YcraHoBka Moayneii namsit
1. Mogyne namsiTu MMeeT OAHY BbIEMKY MO LEHTPY, €ro MOXHO BCTaBWUTb B
rHe3ao TonbKo B npaBI/IJ'IbHOI7I opueHTayun.

2. BepTukanbHo BcTaBbTe mMoAynb namstu B rHesgo DIMM. 3atem HaxmuTe
Ha Hero 0 MOMHOro BXoAa KOHTakToB B rHesgo DIMM. lMpu npasunsHom
nonoxenun mogyns B rHesge DIMM koHTakTbl MOAynsi MpakTUYecku He
BUfHbI.

3. MMnactukoBble 3awenkn c oboux koHuoB rHesga DIMM aBTomatuuyecku
3aLLernKHYTCS.

BHUMAHUE!
* [Mpu ncnonb3oBaHun AByxKkaHanbHoro pexuma Dual-Channel ybegutecs, 4TO
Bo Bce rHesaa DIMM ycTaHoBneHs! MOAyM OAUHAKOBOro TUNa U eMKOCTA.

* [lna ycniewHovi 3arpysku cuctembl Bcerga HadvuHavite ycTaHoBKy MoZynev c
rHesga DIMM1.
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24-KOHTaKTHbI pasbeM nutaHust ATX: JPWR1

3TOT pasbeM npegHasHayeH Ans NOAKMoYeHNs 24-KOHTaKTHOro 6rioka nuTaHust
ATX. [Ons nopkntoyeHuss 24-KOHTakTHoro 6Gnoka nutaHus ATX y6epwuTecs,
4YTO pasbeM 6rioka MUTaHWsSt BCTABIIEH B MPaBUIbHOM OPUEHTALWM U KOHTaKTbl
pasbema COBMajalT C pasbeMamu rHesaa. 3aTem BCTaBbTe pasbeM Groka
NUTaHUSA B €ro rHe3ao.

4-KOHTaKTHbI pasbem nutaHust ATX: JPWR2
OToT pasbem Ha 12 B obecneymsaeT anektponutanue LIM.

BHUMAHUE!

[ns obecrnevenusi cTabunbHoli paboTsl cuCTeMHo nnatsl ybeanTecs, 4To BCe
pasbembl 6r10ka nutaHns ATX noaKnoYeHb! K COOTBETCTBYIOLMM rHe3aam.

Pasbem Serial ATA: SATA1~6 (SATAS5 1 SATAB MOryT GbiTb BKITIOYEHBI
JAOMOIHUATENBHO)

[laHHbIli pa3bem SIBNSETCS BbICOKOCKOPOCTHbIM UHTepdrericom Serial ATA. K
no6omy pasbemy Serial ATA MOXHO NOAKMIOYMTL O4HO ycTpoicTBO Serial ATA.

BHUMAHUE!

WUsberavite nepernbos kabens Serial ATA Ha 90 rpagycos. B npotusHom criyyae
MOryT BO3HUKHYTb MOTEPU [JaHHbIX Ny nepesaqe.
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Pazbembl nutanus BeHTunsitopos: CPUFAN, SYSFAN1, SYSFAN2

PasbeMbl NUTaHWSi BEHTUMNATOPOB MOAAEPXWBAIOT BEHTUNSTOPbI C MUTaHMEM
+12 B. Mpy MOAKMIOYEHUM HEOGXOOMMO MOMHWTb, YTO KpacHbIi MpPOBOA
SABNAETCA NONOXWTENbBHLIM W MOAKMIOYAETCA K KOHTaKTy +12 B, a YepHbIi — K
KoHTakTy «3emnm» GND. Ecnu Ha cucTemHoln nnate ycTaHOBNEHa MUKPOCXeMa
annapaTtHOro  MOHWTOPWMHra,  HeoBXoAMMO  UCMONb30BaTb  CreuumanbHble
BEHTUMATOPbI C AAT4MKaMU CKOPOCTM AfIst NCTOMNb30BaHUSA (DYHKLMM yrpaBneHust
BEHTUMSITOPaMU.

CPUFAN SYSFAN1/2

<> )O
SIS, -
TSR, =S,
o 5 S
> o

Pasbem moagynst TPM: JTPM1
[aHHblii pasbem nogknoyaetcst k mogynio TPM (Trusted Platform Module).
[ononHutenbHble CBEAEHUS CM. B onucaHuv moaynsi 6eaonacHoctvt TPM.

Pasbem USB nepegHeii nasenu: JUSB1/JUSB2/JUSB3

Pasbem, cootBeTcTBYIOWMIA cTaHAapTam Intel® /O Connectivity Design, uaeansHo
NOAXOANT AN  MOAKMIOYEHUS TakuX  BbICOKOCKOPOCTHbIX — MepudepuitHbIX
YCTPOWCTB, KakK ecTkue Aucku ¢ uHtepdericom USB, undposbie kamepebl, MP3
rnneepbl, NPUHTEPbI, MOAEMbI U T. .
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Paabembl nepepHeii naHenu: JFP1, JFP2

3Tn pasbembl UCMONb3YIOTCS A MOAKIIOYEHWst KHOMOK U WHAMKATOPOB,
pacnonoXxeHHbIX Ha nepegHen naHenu kopnyca. Pasbem JFP1 cootBeTtcTByeT
ctangaptam Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

Pasbem nocneposarenbHoro nopra: JCOM1 (AononHUTENLHO)

[laHHbIi pasbem SBNSETCS BbICOKOCKOPOCTHBIM MNOCNEA0OBaTENbHBIM MOPTOM
nepedauv AaxHbix 16550A ¢ 16-paspsigHoii nepegayeii FIFO. K atomy pasbemy
MOXHO MOAKMIOYNTL YCTPOCTBO NOCNefoBaTeNbHbIM MHTEPdEncom.

-
sZcte
BRI
e@o/;PAP
1
©
=T
S
BN
BRI
e

Pasbem Bbixopa S/PDIF-Out: JSP1
OT0T pasbem ucnonbayeTcs Ans noakntoyveHus uHtepdeiica S/PDIF (Sony &
Philips Digital Interconnect Format) ans nepeaauv 3syka B LudpoBom copmare.

Pasbem fatynka oTkpbiBaHusi kopryca: JCI1

K aTomy pasbemy nogkniodaeTcst kabenb AaTumMKa, YCTAHOBIEHHOO B KOPMyce.
JToT AaTynk cpa6aTb|BaeT npun OTKpbIBAHUW Kopnyca. Cucrema 3anomuHaeTt
9TO0 cobbiTve W BblAaeT npeaynpexaeHue Ha 3KpaHe. ,U,J'Iﬂ OTKIIHOYeHUs
npeaynpexaeHvsa HeOﬁXOﬂMMO yoanuTb 3anncaHHoe cobbiTve B HaCTpOIZKaX
BIOS.
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Ayavopasbem Ha nepefHeii naHenu: JAUD1
OTOT pasbem Mo3BOMseT MOAKIIOUNTL ayanopas3beM Ha nepeaHer naHenn n
cooTBeTcTBYeT cTaHdapTam Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

~
=
&2
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PN
v?QA 52 =
o1,

Mepembluka ouyncTkM AaHHbIX CMOS: JBAT1

Ha nnate ycraHoBneHa CMOS-namsiTb ¢ nuTaHMem oT 6aTtapeiiku, xpaHsias
AaHHble 0 koHdurypaumu cuctembl. C nomolbio namstn CMOS onepauvioHHas
cuUCTEMa aBTOMAaTUYECKM 3arpyaeTcsi Kaabli pa3 npu BkodeHun. Ecnu
HeoBGX0ANMMO cOPOCUTL KOHUTypaLyio CUCTEMbI, BPEMEHHO 3aKopoTUTe 3Tu ABa
KOHTaKTa, 1CMonb3ysi MeTanm4eckunii o6bekT.

o] D

=
5] :
CoxpaHeHue OuncTka AaHHbIX
AaHHbIX

BHUMAHWE!

lNamsaTe CMOS MOXHO O4MCTUTb, OAHOKPATHO KOCHYBLUMCH [ABYX KOHTAKTOB
MeTanmyeckum Ob6bEKTOM, Korga cucTeMa OTKioYeHa. W3beraiite o4nCTKM
CMOS npu pabotaroLyesi cucteme: 3TO MOBPEANT CUCTEMHYIO NIaty.

'Hespo PCI Express

He3po PCIl Express nogaepxusaeT nnatbl paclumpenuns ¢ uHtepdericom PCI
Express.

He3no PCIE x16

Hespo PCIE x1
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HACTPOWKA BIOS

BknitounTe komnbloTep M A0XKANTECH HAYana npoLeaypbl camoTecTupoBanns POST
(Power On Self Test). MNpy nosBneHun Ha akpaHe coobLyeHus, NpuBeAEeHHOro
HWXe, HaxxmuTe knasuwy <DEL> ansa 3anycka nporpaMmbl HACTPOMKH.

nte DEL Ans BbI30Ba MEHIO HACTPOWKU

Ecnn Bbl He ycnenu HaxaTb KnaBully [0 OToOpaxeHus coobLieHus u no-
npexHemy TpebyeTcs BOWTM B NporpamMmmMy HacTpoWKu, Nepe3anycTute CUCTEMY,
nmBo BKMIOYMB U BbIKMOYMB ee, NGO Haxas kHonky RESET. MoxHo Takke
BbINONHUTL MNepesarpysky, OAHOBPEMEHHO O[HOBPEMEHHO HaaB KnasuLn
<Ctrl>+<Alt>+<Delete>.

Crpoka MeHio

Systen Date

Main Menu (MeHio MmasHoe)
5710 MeHIo 6a30BbIX HACTPOEK CUCTEMbI , TaKMX Kak AaTa, Bpems U T. .

Advanced ([ononHutensHo)
B aTOM MeHIo HacTpanBakTCA ONONHUTENbHbIE NAapamMeTpbl.

Overclocking (PasroH)

B aTOM MeHto ycTaHaBnvBatoTcs napameTpbl TaimmHra DRAM u doyHkumid LM,
Mflash

OTO MeHI ChyXWUT [Ans uTeHus/3anucy AaHHbix BIOS ¢ 3anomwuHaroliero
ycTpoiicTBa (Tonbko (haiinosasi cuctema FAT/FAT32).

Security (BesonacHocTb)

OTO MeHI0 UCMonb3yeTcsi Ans YCTAHOBKM Maponei agMuHucTpatopa u
nonb3oBarens.

Boot (3arpyska)
3T0 MEeHIO UCMONb3YTCs AN YCTaHOBKW MPUOPUTETA YCTPOMCTB 3arpyski.
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Save & Exit (CoxpaHuTb 1 BbIiiTH)

OTO MeHI0 NO3BONSET 3arpy3unTb 3HaueHust BIOS no ymonyaHuio unv 3aBofckue
HacTpoiikv cuctembl B BIOS, nocne yero BbIATU U3 Nporpammel HacTpoiikv BIOS
C COXpaHeHVWeM U3MEHEHW Unu 6e3 TakoBoro.

Current CPU/DRAM Frequency (TekyLyas yacrotra CPU/DRAM)
DTV NYHKTbI NOKa3bIBAKT TEKYLLYy YacToTy LiM copocTb namsaTn. 310 3HaveHne
HEenb3d UBMEHATb.

Adjust CPU Ratio (MoactpansaeT koadduumeHT ymHoXeHus LIM)

OTOT  SNEMEHT  KOHTPOMMPYET MHOXUTENb, ONPeAensitolniA  OTHOLLEHUE
BHYTpeHHel paboyelt 4acToTbl MpoLleccopa K BHELUHEN YacToTe MaTepUHCKO
nnatel. OHO [JOCTYMeH TONMbKO NPU HamUuMM MOAAEPXKKU NPOLECCOPOM 3TOM
DYHKLMN.

Adjusted CPU Frequency (OTkoppekTupoBaHHas Yacrtota L)

OTOT NyHKT NOKa3bIBAET TEKYLLY0 YacToTy LIM. OT0 3HaUYEHNe Henb3si U3MEHATh.

Internal PLL Overvoltage (BHyTpeHHee nepeHanpsikenue PLL)
OTOT anemMeHT UCcnonb3yeTcs Ans KOPPEKTUPOBKN HanpsbkeHns PLL.

EIST

TexHonorusi Enhanced Intel SpeedStep nosBonsieT ycTaHOBUTL YpOBEHb
NpOV3BOANTENBHOCTM  MUKpOMpOLieccopa Mpu  dMekTponuTaHun oT  Gatapeit
unn ot ceT. OTOT MYHKT MOSIBNISIETCS MPW YCTAHOBKE MPOLEccopa, KOTOopbli
nopaepxveaeT TexHonoruo SpeedStep.

Intel Turbo Booster

OTOT NyHKT oTOGpaxaeTcs npu yctaHoske LM ¢ nogaepxkkoi TexHonoruu Intel
Turbo Boost. 3TOT NyHKT NCNonb3yeTcs ANs BKIIOYEHS/BbIKIIOYEHNS TEXHONOrn
Intel Turbo Boost. OHa no3BONsieT AVHAMWYECKU PErynupoBaTb 4YacToTy
npoueccopa npu BbLICOKUX MOTPEBHOCTAX MPUMOXKEHUIA B BbIYUCTIUTENBHO
MOWHOCTU W Hanuuum TDP. Kpome Toro, ata TexHomorus obecneunBaet
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macLTabupyemoctb 3HepronoTpebnenusi (Dynamically scale up, Speed-Step
Down).

OC Genie Button Operation (Pa6ota kHonku OC Genie)
3710 none ucnonbayeTcs ANs BKIHOYEHUS/BbIKIMOYEHUS yHKUMiA kHonmkn OC
Genie.

DRAM Ratio (OtHolwuenune yactor DRAM)
3TOT napameTp KOHTPONMPYeT OTHOLLUEHWSI YacTOT MamsTh, NO3BOMAS NaMSTU
paboTaTb Ha Pa3NNYHbIX COHETAHUSX YacToT.

Adjusted DRAM Frequency (OTkoppekTpoBaHHas yactota DRAM)
OTOT MyHKT nokasbiBaeT Tekyljyto yactoTy DRAM. 3OTo 3HauyeHue Henb3s
U3MEHATh.

DRAM Timing Mode (Pexwum Taiimmira DRAM)

OToT nyHKT onpepensiet, OyayT nuM BpeMeHHble napameTpbl DRAM
KOHTponupoBaTtbcst AaHHbiMu M3 SPD (Serial Presence Detect) EEPROM Ha
moayne DRAM. TMpu BbiGope 3Hayenus [Auto], Tanmuurn DRAM, u nyHKTbI
NOAMEHI0  [OMOMHUTENbHbIX  HacTpoek DRAM,  pacnonoXeHHoro — Huxe,
ycraHaenueatoTcs BIOS B cooTBeTcTBUM C AaHHbiMu SPD. [MNpu yctaHoBke
3HaveHuss [Manual] 9TOT NyHKT NO3BOMSIET BPYYHY HacTpauBaTb TaWMUHIU
DRAM v gononHuteneHble HacTpoiikv DRAM B ynomMsiHyToM nogmMeHio.

Advanced DRAM Configuration (JornonHutensHslie HacTpoiiku DRAM)
Haxvmute <Enter> pans Bxoga B noaMeH. B aToM noameH MOXHO
CKOPPEKTUPOBaTh AOMNONHUTENbHbIE TaiMuHrn DRAM.

Command Rate (Yactora komaHp)
DTOT NyHKT onpefensieT yacTtoTy komaHg SDRAM.

tCL

OTOT NyHKT KOHTponupyeT Bpems 3agepxku CAS, koTopoe onpegensiet
nepuop (B TakTax) Mexay nonyveHvem namsteto SDRAM komaHAbl YTeHus v
Hayanom ee BbINONHEHWS.

tRCD

Mpw perenepauyun 3apsina DRAM cTpoku 1 cTonbubl aapecyoTcs pasaensbHo.
OTOT NyHKT NO3BONSET onpeaenuTb Bpems nepexoaa ot RAS (ctpo6 agpeca
ctpoku) k CAS (cTpob agpeca cronbua). Yem meHblue TakToB, Tem GbicTpee
pabotaeT namste DRAM.

tRP

OTOT MyHKT KOHTPOMMPYeT KOMWYeCTBO TakTOB, MNPEAOCTaBMsieMbiX Anst
npensapsga Row Address Strobe (RAS). Ecnu BbigensieTcsi HegocTtaToyHoe
Bpemsi Anst Toro, 4tobbl RAS Habpan Heobxoaumbli 3apsf, pereHepauus
DRAM MoxeT oka3aTbCsi HEMOMHOW U NPUBECTU K NoTepe AaHHbIX. ATOT NYHKT
MPUMEHVM, KOTja B CUCTEME YCTaHOBMEHa CUHXPOHHas namsite DRAM.

tRAS

OTOT NyHKT onpefensieT Bpewms, kotopoe RAS 3aTpauuBaeT Ha uTeHue u
3annch B SYeiiKy namsaTu.

tRFC

3TOT NyHKT onpefensieT Bpemsi, kotopoe RFC 3aTpaunBaeT Ha uTeHue U
3annck B S4EKy NamsiTy.
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tWR

MuHumaneHas BpeMeHHaa 3aAdep)Kka ANA BbINONHEHWA onepauun 3anucu
nepen KOMaHFlOIZ npegsapsga. MosBonset ycunnTtenam CHUTbIBaHUA 3anucatb
AaHHbIe B AYENKN NamMATU.

tWTR

MuHUManbHas BpeMeHHas 3afepkka Mexay 3aBepLUeHneM KOMaHbl 3anucu n
Havanom KomaHzbl CYMTbIBaHWS cTonbua. Mo3sonseT cucteme BBoAa/BbIBOAA
COPOCUTL HaNPSHKEHUSI HA YCUIUTENSX CYUTBIBAHNSI.

tRRD

MapameTp onpepensieT 3agepxky nepexofa OT aKTUBHOrO-K-aKTUBHOMY
COCTOSIHWIO ANs pa3HbIX GaHKOB.

tRTP

BpemeHHoI1 nHTepBan mexay komaHaamMu YTeHust U npeasapsiaa.

tFAW

OTOT NyHKT ucnonb3yeTcs Ans ycTaHoBkM TaiMuHra tFAW (3agepxku okHa
yeTblpex akTuBaLnii).

twCL

OTOT NyHKT ncnonbayeTcs Anst ycraHoBku TanmuHra twCL (CAS-naTeHTHOCTb
3anvcu).

tCKE

OTOT NyHKT Mcnonb3yeTcs Ans ycTaHoBku TariMuHra tCKE.

tRTL
OTOT NyHKT Ucnonb3yeTcs Ans ycTaHoBKu TaimMuHra tRTL.

Advanced Channel 1/2 Timing Configuration (HacTpoiika yactoTel kaHana 1/2)
Haxmute <Enter> Ana BXoda B MNOAMEHIO. ,D,J'Iﬂ KaXgoro KaHana MOXHO
YCTaHOBUTbL OMONHUTENbHbIE TaUMUHIV NamMSTU.

GT OverClocking (Pasrox GT)
OTOT 3MeMeHT MO3BONSET BKIOYUTL/OTKIIOUNTL PA3rOH  WHTErpUpOBaHHOM
rpacukm.

GT Ratio (KoacbdpuumeHt GT)

OTOT napameTp KOHTPONMPYET OTHOLUEHUSI 4acTOT MHTErpUpOBaHHON rpaduku,
nosesonas MHTerMpOBaHHOVI rpad)MKe paﬁOTaTb Ha PpasnnyHbIX COYeTaHUAX
4acToT.

Adjusted GT Frequency (CkoppekTtupoBaHHas Yactota GT)
OTOT NyHKT MOKa3biBAET CKOPPEKTUPOBAHHYK YacTOTy WHTErpupoBaHHO
rpacukn. ATO 3HAYEHWE HEMNb3SI U3MEHSTD.

Spread Spectrum

Tak Kak TaKTOBbIA reHepaTop CUCTEMHOW NnaTbl WMMYIbCHbIA, TO ero pabota
BbI3bIBAET ANEKTPOMArHUTHble Nomexu. PyHkums Spread Spectrum cHuwkaeT aTu
nomMmexu, cosgasasi CriaXeHHble UMMyibChbl.

BHUMAHWE!

* Ecrmm npobrembl C rnomexamu OTCYyTCTBYIOT, ocTaBbTe 3HadeHue [Disabled]
(Bbikn.) ana nydweii ctabunbHOCTU U npoussoanTensHocTn. OpHako, ecnu
BO3HUKAIOT 37IEKTPOMAarH1THbIE MOMexH, BKIIoYnTe napameTp Spread Spectrum
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A5 NX YMEHbLUEHNS.

* Yem 6onblue 3HadeHne Spread Spectrum, Tem Huke 6yaeT ypoBeHb
SIIEKTPOMArHUTHBIX MOMEX, HO CuCTeMa CTaHeT MeHee cTaburbHoid. [ns
BbIGOpa noaxoAsLyero 3HayeHuss Spread Spectrum cBepbTeCh CO 3HaYeHUIMU
YPOBHEVI 37IEKTPOMArHUTHBIX MOMEX, YCTaHOBIIEHHbIX 3aKOHOAATEIbCTBOM.

* He 3abyabte 3anpetutb ucronb3oBaHne yHkuymn Spread Spectrum, ecnu
Bbl «Pa3roHSIETE» MPON3BOANTENILHOCTL CUCTEMHOM nnatsl. TO HEOBXoAMMO,
TaK Kak Jaxe HeborbLIol Apebesr cUrHanoB TakTOBOrO reHepatopa MOXeT
MPUBECTY K OTKA3y «Pa3orHaHHOro» MpoLeccopa.

DRAM Voltage (HanpspkeHne DRAM)

OTO0T anemeHT ncnonb3yeTcs Ans KOPPEKTUPOBKU HANPSXKEHNA NaMATU.

CPU Features (®yHkuym LIM)

Haxmute <Enter> pans Bxoga B noAamMeHio. B 9TOM NOAMEHIO MOXHO

ckoppekTupoBaTh dyHKumm LIM.

Save & Exit (CoxpaHuTb U BbIiATH)

Discard Changes and Exit (Bbixop ¢ 0TMeHOIi 3MeHeHMiA)
OTOT 3nemMeHT ucnonb3yeTcs ANA Bblxoda M3 nporpamMmbl 6e3 coxpaHeHus
VN3MEHEHUN.

Save Changes and Reset (CoxpaHutb nnep PY3UTB)

OTOT 3nemMeHT UCMonb3yeTcst AN COXPaHeHUs W3MEHEHW U nepesarpysku
CUCTEMbI.

Save Changes (CoxpaHUTb USMEHeHWs1)
OTOT 3MIeMEHT UCNONb3YeTCs Anst COXPaHEHUst UBMEHEHNA.

Discard Changes (OTMEHUTb U3MEHeHWs)
10T anemeHT ncnonb3dyeTcs Ans OTMeHbl U3MEHEHWIA.

Restore Defaults (BoccTaHOBUTL 3HAYEHWSI MO YMONYAHUIO)
OTOT aneMeHT WCMOnb3yeTcs AMs 3arpy3ku ONTUMArbHbIX 3HAYEHWA Mo
YMOI4aHuio, YCTaHOBMEHHbIX NocTasLyukom BIOS.

== Boot Override (MlameHeHu1e ycTpoiicTBa NepBoHaYarnbHoi 3arpysku) ==
YcTaHoBMNEHHbIE 3anomuHatoume yCTpOVICTBa nosABATCA B 3TOM MEHK, OHO U3
HMX MOXHO GyAeT BbIGpaTh B ka4eCTBE YCTPOMCTBA 3arpy3ku.
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f&] 4 Hp 32
fn

BT T HE1MA-P35 (B3)/ H61M-P31 (B3)/ H61M-P23 (B3)/ HE1M-P21
(B3) %5 (MS-7680 v3.x) Micro-ATX E4R, XERFIZEF Intel® H61 it AR
RALREHEETMIZITH . HES Intel® LGA1155 LLEEEFTIRITH. XERDIRE
TEMEE, TUCHKREFARRER,

wR

JPWRT

S

e

&

=

3
SYSFAN2

b=l

Top: LAN Jack
Bottom: USB 2|0 ports

SB 3.0
Chig (Optional)

s
=
a

PCI_E1

PCI_E2
8
TR R -
A JBATI
bimTEm
[Chip i Intel
PCI_E3 Het
st ] 2
bl D

b=
SYSFAN1

1

(Optional)

PCI_E4
ol e Jcit
:
JFP1

JAUD1 ysp1 yTPMi  JCOM1 ~ JUSB1 JUSB2 JUSB3 JFP2
EEEE[-;) B [EGEEL)  EEEET) SR [EEEE EEEE) EEET
(Optional)
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A

REEZR
n ¥ LGA1155 %49 Intel® Sandy Bridge 42288
(B THCPURIRFIEE , iB15/H

http://www.msi.com/service/cpu-support)

BHE
= Intel® H61 & A
REXE

= 2 % DDR3 DIMM 3%# DDR3 1333/ 1066 SDRAM (&.it&& X 16GB)
 RENBEER
(ETHEZEARBMIAEEL , Ei5E
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

= &3 Atheros AR8151 (H61MA-P35 (B3)/ H61M-P31 (B3)/ H61M-P23 (B3)) X

¥ LAN 10/ 100/ 1000
= &3 Atheros AR8152 (H61M-P21 (B3)) X% LAN 10/ 100

M

= B VIA®VT1708S BEEE

= X8 EEEMME

" FRA Azalia 1.0 5B

SATA

= @it ASMedia® ASM1061 (H61MA-P35 (B3)) X #% 2 4> SATA 6Gb/s i1
(SATA5~6)

= & Intel® H61 X1 4 I SATA 3Gb/s i 0 (SATA1~4)

USB 3.0 (H61MA-P35 (B3))
= @i ASMedia® ASM1042 ¥ 2 4~ USB 3.0 R B A ik O

#0
= FEER
- 14N PS2 BARiA
- 14NPS2 @EIKD
- AN HTRO
- 1A BITRA
- 11N VGABO*
- 24N USB 3.0 #0 (H61MA-P35 (B3))
- 24N USB 2.0 #%0 (H61MA-P35 (B3))/
44N USB 2.0 #% 0 (H61M-P31 (B3)/ H61M-P23 (B3)/ H61M-P21 (B3))
- 1NLANEA
- 3 ROEWEIEO
*(tk VGA I AR TEESRRE FAERE T, )
HRTIREI 8 FEEM , 57 MEE 8 FELMMAIEEARM Ho )
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n AREED
- 34NUSB2.0#0
- 1A EIEERERED
- 1N BRATIR OO (EE)
- 1ANTPM D
- 14\ S/PDIF-Out #0
- AN EARRNED
kit |
= 1 NPCIE x16 #&#8
= 3N PCIE x1 #f1¥

HI A%
= Micro-ATX (20.5 A% X 24.5 /A %))

BEEA
= 6 MEE

MREFEMINEM  ABREMHSE , EUNBRZTROMNIRREFAT
85, MHEA: http://www.msi.com/index.php
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R

LERERERE , YARERREBN A ARANENER. TREVRAER
ATFIEF.

BEER, NER
HEHEHE R

D i
L
O ‘o
EEED (EiEER BB

0 —p e

SREAEREEERLZEINEE , REFERDERLARHEE.

EE
Y AT ER , B IR FREL S B EIEE | ZILEAHEREL
52 RHEEEERLATE,

* iﬁﬂ‘ég&ﬁ&fﬂﬁﬁéﬂﬁﬂ/\iﬁéﬁﬁlﬁéﬁ, BRHMARZEA 1 AT BEE A
wIEE
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JREER
FEEREST U TEO:
LAN
©) |Line-Out
-
@@@ =l
PSZRE  ®WO VGA 0 H ‘USB 20 B0 ‘
USB 2.0 %0

or USB 3.0 i1

b=3 4
* N TIAE 8 FEEH , B 7 HE 8 FEAMMABEEMREH.

* It VGA in OR THEHEEKE FERT .

BHREER

AETRMTCPUNMABTRENRSA , IR EREMBLIRE, HEHTREA
BNOLEEAS  HFARBETIRERFRE.
LGA1155 CPU MINE &R

YBERRCPUR , BSAWBINEBEAMNCPUT BRI RNEAL . MREHN
CPUREHBAN , BEHEERR  HEFNZAZERE,

LGA 1155 CPU fiift
LGA 1155 CPU WRMH , fEH —EHARAKE CPU RE , FEEHFNER.

HEBHN=AETRHPIN
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BEREUTSREBRRCPUMNE., HIRNEET
BELBIBBCPUM ERIIHIR,

1. FRTH.
BN TFNLE,

CPUIEH L EAE —MNERHRIP % , MURPCPUE §
RE, BERECPUZHET , TTAEM T ILERMR B
P&, URLEARER, RTERMRT S,

4, EWETCPUEWMREASMBIE , FCPURBA
B, MECPUNKRILSG, X8, —EES
CPURY R 0483 B2

5. BMCPURBELRETHRES, WREARE
FEEMBHCPUN EFREK,

BRETHN , BREFEEE L,
FRED S8 FAEER.
ERENR , BROMIEESENLE.

HWFRBHERLNREA . FREANETE, o
EFmAMTHFHEERWENAE, 2

10. EFRMTAUEERS.
1. BREER, LRI MORECLEREA.
12. BJ5 , WCPURFBRLBAER LWCPURE
BRED,
K
* BHEBIOSHEE X FCPUKIIE B,
RECPUMKER , BIBEHEY #BHEIECPUIBEL , LUBEFEZH,

SERTEIXEP S B EARE FARE R CPU/B AR B Z KR 5B, BHY R ATREE N
WREEE TR

¥ XRFCPURBZFFAHEL , ESECPUNE ORER XA,

2.
3.

© ® N O

*

*
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RENFEA
1. AFRANFRRE—MRO , IESRERHZEIEE S,

2. EERAAFRAZIDIMMERE K AEFHEAN  BEIAFEREFEDS T
A, YAFRATLIM , HBRFOFEFHAE. NRBEBNBEA
TH%E , BRETHEFERS.

3. FHRENFRARTHANFHEARTRHE.

ZEE
* ENEERAT , —EERARKXBERZENAFER , BATRB A FEE

°

* BRDBEHRL  HAE G AFERIFADIMMIGHE F
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ATX 24-Pin 8iF#0: JPWR1

BB O EEEATX 24-PinS8RER . ES5ATX 24-PinsRERBEEN |, EFH
SN, BRERBOELZESOER , SN NIRF EERTIR, FERE
SKEA , HEREERBIREOREERE.

ATX 4-Pin BjF#O: JPWR2
12V BRENA TR CPU {#e.

EE
BINBT G O SRS EMATXE R R EWRA 52 EETTo

E{T ATA $0: SATA1~6 (SATAS & SATAG i)
HEAR—NSERTATAREIRKA , §MEOALUEE PN BITATARE,

EFETATALEINTIOE | BHELER R BPHIEE X,
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REEiR#EEO: CPUFAN, SYSFAN1, SYSFAN2

RBERIFH12VHREHART. HEFFREAEINFELNEIBELELH
ERMAE+12V , MBELRE , XAEFIGND, MREHEHNREREE
MRS . BRRER—MERNRIT IR EREMUN KRGS T E AL

a5
BEo

CPUFAN SYSFAN1/2

TPM #3REEO: JTPM1

HAEOEE—/NTPM (Trusted Platform Module)iEiR, ESETPMEZ £ ¥ & Fit
LIRBES AT AL,

Bi USB #0: JUSB1/ JUSB2/ JUSB3
A R Mintel® WIOF BEREZMEREN, TLUEESENUSBELRE,
fi2nUSB HDD , #8484 , MP3 #E1kes , T EHL , BiARERS,

)
FEN
59
D)

R
@
W

\4/
0y
S
LK
>

N
4)
09
)
0’
&
Qoo\
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BEERED: JFP1, JFP2
FRBHETHANBERANBFRITX , ERITHERED. JFP1RMIntel®F B
/O EEMBREN.

ER{THk#EEO: JCOM1 (ER)
BITHROR—NEWERI6 NFEHFIFOs M16550A BEEFRHO. BRI IERE
—NEBITRE,

S/PDIF-Out ¥0: JSP1
O ATFIEES/PDIF (Sony & Philips MFEERR) REREERFEME

To

HABEABRFFXED: JCI
WELSYEFXHEE, NRNEHETRAT  RELLEE , RELERUR
B HAERBLETEELES. EERX—BEER , B4 ABIOSREILE

98



MS-7680

B B AR EIEE O JAUD1
HEATLUERZTBERE M. ©FEIntel® 5B ERI/OEER T F M,

& CMOS Bk4k: JBAT1

EREEF - CMOS RAM , HPREFHREERBBIEES — KB BHR
##5, B CMOS RAM , REEFRBEHN AU AZ S| S ABRERSE, MR
LREFRRERBHE  TUBSER - N SBYHREEEXFHNSIMRER

Bz,
' E
E

EE

LREXHRT , BALES G — £ E YA F 5| B — KK EBRCMOS. i#
BUERETFHEDER CMOS ;| B ERIZF.

PCI Express i
It PCI Express & # PCI Express REYT B .

The PCIE x16 &8

The PCIE x1 #&+&
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BIOS RiE

HENMBE , RAFATFHPOST(NBER) SR, YRELEALUTELN,
1% <DEL> R # AR ERF.

Press DEL to enter Setup Menu

MRWESHEEMERNERMBELRT , MANEEHE ASetup , EXNEBFN
EERNAE LRESETREFH R AN RS, BB AR TF<Ctrl> , <Alt>F<De-
lete> R EBHRHEHRL.

REg

Susten Date

Main Menu
ERALREREHREEARE , flwetE , BHS,

Advanced
fE I 3 R IRBBIOSH B AR 45 M AV L T,

Overclocking
£ AL 3% % k38 EDRAMET F RICPU4S £

Mflash

FERLREAUNFHEBRNRMHFBIOS (XEH FATFATR2 (& ) .
Security

EALEETUREEERANASEE,

Boot
fEA L RIS RE BB IEF .
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Save & Exit
HREAVRMEBIOSHRNER T RINRE. HREEXIFREEXER

up Utility - Copyright (C) 2010 Amer

Adjust CPU Ratio

Current CPU / DRAM Frequency
HBARERHE CPU MAFEEME, Rk,

Adjust CPU Ratio
BET A SRR BIR BN IE B e ST R A SR M | AL AR A P IIR S AN M AR A SR
REX. WRRIEALERZFILENTTA,

Adjusted CPU Frequency
HIE REBERN CPU %, Rif,

Internal PLL Overvoltage
IR A PLL B,

EIST
BHK Intel SpeedStep HAR A VFBIREMIMEREBIR AC 3 BIR FHIMERE
K, BEIRIEE RN CPU X #¥F speedstep BARMER TF B,

Intel Turbo Booster

LRELET —NEHE Intel Turbo Boost HARMALERRE , ZIETT A EHI, ik
B FHTFF/XH Intel Turbo Boost Bk, HRARFEEESMNMAENERRE
iR, ZEARTUNEMD N AR BELBEONE, CETUERBE RS
ROAT B (BHETR, BE)
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OC Genie Button Operation
TR SRITFF/ KA AE

DRAM Ratio
HREBRENFARO LR, RENFETRNAFRRASE TET.

Adjusted DRAM Frequency
RIS REREHNERR, Rik,

DRAM Timing Mode

ERNER FREB WA FHELEMN SPD (Serial Presence Detect) EEPROMIZE i, &
& [Auto] FF B RTFRI LT |, BIOS AR#EFE SPD YA B IR E T EMY” Advance
DRAM Configuration” ¥ 3 8 %M, #%4% [Link] = [Unlink] RiFAFBRERERF
HMF 3% E T 548 “Advance DRAM Configuration” ¥ #,

Advanced DRAM Configuration
R<Enter>H A FX#, EXEFRETTLUARSRAFNF.

Command Rate
BETA AR % DRAM SR E,

tCL
BEBUR BT HEES ( CAS ) HEIR , B©IRE SDRAM EBUREUESE , Fragi
TRIETAIEE R (ERT S A ) o

tRCD
EDRAMEE R , JIFRBER S FAEH, MR E S A3 (RAS) BT 3tk
(CAS)MIE B Z A IERRTE, HFH&HD , DRAM KIAEM LT,

tRP

TR EIBI S (RAS)TAZ BB F. BELRBAE , IE5I74#E DRAM B
ZHMAES , EFATRELTTES , fH DRAM AIRERAR M. LIMEATR
SRERSHBENFRAEZN,

tRAS

HRERET RAS BRENEIE AR TZPT AT .

tRFC

BHIRERET RFC BIRHEIEANFA R .

tWR

BE—RERENT - RXFRMARREZAH KO EER , LFRELE
REROIIRE
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tWTR
RE-RERBERENT —RFREREZ AN KONEER. AFIOHERS
DI RETBRRI L

tRRD
WIUE E T B 7R active-to-active Y EE3R o

tRTP
TR FE BRI 5 TR Fe B 2 B §Y A 80 (B B

tFAW
WHARIZE tFAW (four activate window delay) B/ o

twCL
WA E tWCL (Write CAS Latency) B /F.

tCKE
LA SRR E tCKE Ao

tRTL
IR FRRE RTL B F.

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
& <Enter> #AFEE, HFERATUFBMNEERESRNFNF

GT OverClocking
TR SRITIF/ XARBE BT,

GT Ratio
PR BIRGREE FOEER  NERRE FEETRNMEASE TET.

Adjusted GT Frequency
BT AR BEREE RO, Rk

Spread Spectrum

HEREWEHBZRER TN , BOPHRE (KR ) 2F=4EMI ( BHT
). MBVERENRETUBREOPRERPI=EN BB TR, PRUBORIRB
RIFLTRHANRI PR ML,

b=3 4

* MREREEMEMIGELAE , BERAARERENREMFMEE , FREN
[Disabled]. 1872 , #IREHEMIFT FHEA1E , iE1EEFESpread Spectrum(#E)HY
#, LUsLEMI,

* Spread Spectrum ($T/R) BIEHE , EMIARY | RERFEE M b1 R HIFEIE,
FEHSpread Spectrum ($/R) RE—NREEHE , FSELMBIEMIAE,

* LRI, IEXH] Spread Spectrum ($HE) , BIKEIE— MR/ MEEZEH
A5 AR HEFERIGE WD), XL F BB FEZZHTT,

DRAM Voltage

ST AR BEANFRE,

CPU Features
R<Enter>@#t A FRE, BAELFRETEE CPU B,
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#Ri7 &BH

Discard Changes and Exit
FEALETRBFAEESRERE,

Save Changes and Reset
ERAWETRREFERHER RS,

Save Changes
ﬁﬁl&zﬁlﬁ*ﬁﬁiﬂko

Discard Changes
R LETR B FFTA E .

Restore Defaults
£ F ML TR MNERBIOS P BRIAE AL B

=E5|SHRK =

ERENFHRBTEHRNELTES | RTLUERR T —MENBHRE.
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N

S

R E H61MA-P35 (B3)/ H61M-P31 (B3)/ H61M-P23 (B3)/ H61M-P21 (B3)
R (MS-7680 v3.x) Micro-ATX E##R, AR5 EMATIEE Intel® H61 & 48
U2 BBHMRFMEE. BRI AHH Intel® LGA1155 BRI RIEER |, REHE

EREREXNR FRBETABERE R,
THREER

Ilﬁ Keyboard

ke g
il zaf:
. g

Top
Parallel Port

Bottom:
COM poit
VGApor

1A

USB 3.0 ports
orUSB 2.0 ports

Top: LAN Jack
Bottom: USB 2]0 ports

SYSFAN2
b=

T:Line-In
M:Line-Ogt
B:Mic

[:1: SB 3.0
Chig (Optional)

PCI_E1

DIMM1

PCI_E2

g
JBATI

[Chip

PCI_E3

(ETTTTT=T)
| e
LI O

Intel
H61

]
[

PCI_E4

cbdes e
i )

JAUDY ysp1 yTpMi  JCOM1  JUSB1 JUSB2 JUSB3
28 E] rpp ==y e B E A e B BBl
(Optional)

Jei
]

JFP1 JFP2
GEERY EEED

1
'
'

JPWR1

[
SYSFAN1
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B

XEREE
n FE 1 GA1155 M Intel® Sandy Bridge BRI2ES
(BHE 2 CPU 1AL, , BRI 2 R

http://www.msi.com/service/cpu-support)

Yy |
= Intel® H61 &4

o
= 2 {& DDR3 1333/ 1066 SDRAM (X B &&= 16GB)
" TEEBEEN
(KA EZ BT HRIEEAE , FEEMER ALY
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

= [ Atheros AR8151 X LAN 10/100/1000 1RE Z A #8% (H61MA-P35 (B3)/
H61M-P31 (B3)/ H61M-P23 (B3))

= [ Atheros AR8152 X LAN 10/100 HR&E Z A48 (H61M-P21 (B3))

5

= [ VIA®VT1708S @K EA
" FETIBERSY

%4 Azalia 1.0 1%

SATA

= [ ASMedia® ASM1061 %1% 2 {8l SATA 6Gb/s &8 (SATA5~6) (H61MA-
P35 (B3))

= H Intel® H61 X8 4 18 SATA 3Gb/s IEiZE (SATA1~4)

USB 3.0 (H61MA-P35 (B3))
= [ ASMedia® ASM1042 XU R ERAY 2 18 USB 3.0 E#i8

-3}
n EiR
- 1 {8 PS/2 BREREE
- 1 {8 PS/2 @BEEE
- 1 EFTE
- 1 AFTE
- 118 VGA E B
- 2 {8 USB 3.0 &8 (H61MA-P35 (B3))
- 2 {8 USB 2.0 E##& (H61MA-P35 (B3))/
4 {8 USB 2.0 ####8 (H61M-P31 (B3)/ H61M-P23 (B3)/ H61M-P21 (B3))
- 1 Bl EE
- 3 EEkEE
HAREMRERL B VoA BB ERERNEERREEER)
HRER TA-BEEN, £ 7 RE 8 BEERMKEL)
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= REEE

- 318 USB2.0&EE
- 1 EERER

- 1 EFFIER (BERER)
- 18 TPM EHE

- 118 S/PDIF-Out #5&

-1 AR S RREE
kit |

= 1 {8 PCIE x16 #H#8

= 3 {8 PCIE x1 #f#¥

R~
= Micro-ATX (20.5 cm X 24.5 cm)

£ ]
6 A&,

IR T REHIEZ B BTN, BEU THRMEREBRE

http://www.msi.com/index.php

107



A

ﬁ;ﬁﬁi&ﬁﬂ‘& , BB ERS B ERRREERR, TRRELBAVEDT
BT :

EEdk NERE
HIMBNER

(BBECE [;+) e EEEER

o —p EHA

F2HELERER L REAARKER , BEMRKER TR - R ML 3§
ANARKE,

EEER

* BRETHRAE, THRRBERUREZLEMEE , ZULHEFLEHAA
R A

¥ B EHR LMRARNECBEN LR ERTHIRER.
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B
FHERE R T 5 EE S
R
EEE
PR BE FFHE VGA @%ﬁ E USB 2.0 etz
USB 2.0 E#EE
USB 3.0 E#Z8
REEEE

¥ BIEZ S-BEEX , F 7 H F 8 BEAHEIHE L,
* FEBIRL B9 VOA EREER RN BB EEH .

ERERE

AEHEREDRERR, TRERE, RAFRIEEIRRLOKR. EE5E
BEE. BRSERKENS L. ETRENF M BEREN  XEFRES
.

R LGA1155 PREEBRKBMEAS

EREPREERE K ARLBRAME  FRIALSREEN —ERRAR. &
£ BARREELE, WARER K BHMEN. ARFRTREERLL
REBAE  BRERREAS , FHEA.

LGA775 CPU f&ift
B % CPU &RME, R CPUMNKRER L RBABTLUBIHE,

B B

EB=ARLAH Pin1 BT
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BETISR , ERbZRPRBERRYBEAR. #
RNREEEDREERETRIRZA,

1. REREE.
2. RENRRITFAEESR.

3. CPUMBmELEHREZBREZUSR CPUBESZ
B, RECPUH, BYMT. HMERESR
WENT.

4. FEFRH CPU ERZEHEREAFEE, UFEM
FRERERAE TR EH TR,

5. HSNER CPU RBERKN. BRREH &
FEEH CPU RBEHMA.

KAUREEEESOBE,
RELARRHNE.
ERERFNARINEFEURERGE,

HEREIHAR EMREAHE  BIERAFALE
TE, #REFEHEREREN. o

10. BOEFEBRTEERS.

1. BREIMWREE , RENEFESEREA
BN,

12. H#&#§ CPU BB HHRERI EHAR LK CPU BB
BIREHEAE A

© ® N O

ZEEE
* R BIOS EF###E CPU A&,

* RZHE CPU K, EHLBERE CPU ST F1E.

Y REEBIRETERLRE P REELRHAEE R, ZETEEREEEE
B EBRNBEER,

110



MS-7680

RETEMAUE
1. EREEAERE-ERRME. REREL-EFERE.

2. MEERREEERAGE  BIRRREALNEFIE  RERBAAGRE
R, EREMSEEROKERR , LH_ANEBFERAEFL, BEE
RS RREARAREENE  BETREFE,

3. FERERALREEECKEEEEENNLE,

EEER

v BERFYEERS  BEFERTREENZERGE  RERAZEFERE
BRI IR

* B SEAGEIEERIEA DIMM 1 JEHE LU BER FALIE % B4,
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ATX 24-Pin BiF#EH : JPWR1

AFEEARE ATX 24-pin BRHLERR, EiE ATX 24-pin BRE , FRIEERE

SEIRAR S ERBHERN , BREREEREHLERA,

ATX 4-Pin EBiF#H : JPWR2
AEREERM4 CPU £/,

EEEA
R EEEGEEIFTEA ATX BIRHRERS | AR IR EEE,

Serial ATA #58 : SATA1~6 (SATAS & SATA6 BBl ##)
AEEAEIE Serial ATA MH , AT FHE—A Serial ATA £&,

EEEHR
FEIE R Serial ATA H#REIE 90 E , LR BB ARG ELER,
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FFEIREESH : CPUFAN, SYSFAN1, SYSFAN2

TREABEEOXE 12V BRAR. ERERZIEER  BURARKRE
W, —EEEEE +12V ; MRKREEBE , BEEE GND. BEHRBEARER
MEEERERAE  ACAERERERRZAR , FREMA CPU ARR
TR,

CPUFAN SYSFAN1/2

\3)0
STIS, -
NN -
TR e B
o 5 S

TPM #2858 : JTPM1
REEEIMEELRLEE. ESFHEFESH TPM 22 EERFM,

USB #25 : JUSB1/ JUSB2/ JUSB3
AFFEREHE Intel® EMAREM A/ 8 HEEHFHRE  BARSE USB NE , f
o0 USB #EHE, B, MP3 REMER, FMR#E. BURMSHERBEERE.
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E4R$EESE : JFP1, JFP2
ELEEEED I EEMRERK LED B RE. JFP1 WRBFE Intel® EHRE A/
WHEERGHR .

P54 | JCOM1 (BE M)
AETE R B A EA W 16 [T FIFO I 16550A BiRBIE®R, LT EEE
LERFIEE,

S/PDIF-Out 5 : JSP1
ZA$EH A% S/PDIF (Sony & Philip Digital Interconnect Format) 77 SA {&# &
LER.

TR B R £ BABA TR : JCIM

AEEETHRFABMMBGR. ERBBITHE , FREOURFABES , Rike
REZME  WAEE LBERBEAS. FEA BIOS RERX HERILCHA
B,
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FWEEEH : JAUDT
AERZIERETR , BREFS Intel® EARE A/ & HRETRE.

~
>
&2

T,

BSOS
Fo Rk
S =Y

N

Q

& CMOS Bb#R : JBAT1
TR LH— @ CMOS RAM , ZFIANEERRIFRHMNERE. CMOS RAM
AERFES BN BDRBEERRK. BEEERRARE , FEAERYK

#Ro
;
o]

EEEH

FIEIRARF | FAE 2-3 MITIGERLUBBR CMOS B#1 , MEEIZF] 1-2 BT 528509tk
o I ERFERIBIMAE TEIT CMOS BRIER , UEZTHIRZA.

PCI Express 8
PCl Express % PCIE NEMWERE +.

PCIE x16 #&Ef&

PCIE x1 &8
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BIOS ®E

Rk REREMMPOST RBARUE)EF. BETHASEREAR L,
1% <DEL> @ , EARERR,

Press DEL to enter Setup Menu

(¥ DEL @ AGRE)

EUASEERENREHEEL , MEBEBEARER , FERAEE , BER
BRE , R RESET &, HARKKET <Ctrl>, <Alt> & <Delete> #E 5
- B

EEER

Main Menu
AIRBALURE, BHSELARRKRE.

Advanced
i AR BE R TE S R HE PR T IR IE,

Overclocking
EEM H}EE‘ETEEH%E& CPU ThaesRE.

Mflash

ERAREMFRFEE (FAT 5 FAT32 =) FHR flash BIOS.
Security

AREAURTEERERERAERS.

Boot
FEER IR ERBEEIERT .

116



MS-7680

Save & Exit
ARG BIOS FARRE S HBTARRREMA BIOS #BEREH BIOS RETR

Overclocking

up Utility - Copyright (C) 2010 Amer

Adjust CPU Ratio

Current CPU / DRAM Frequency
JELRER R B AT CPU RECEEEE, MR,

Adjust CPU Ratio
2FEE—E$'JJEE%§PEJ:E$° FEBREXZEAAEN CPU T EET.

Adjusted CPU Frequency
AIBFERFEE CPU WIER, MM,

Internal PLL Overvoltage
AIEFE PLL BER,

EIST
Enhanced Intel SpeedStep # fli AlRR EMRIEERHMAERR, AEEREXE
Intel SpeedStep #li#) CPU F &R

Intel Turbo Booster

FEEREZBEABMORERG S LA | FARFABEBEARKII, Intel Turbo
Boost BT ATREBREMAEEREIEE TOP i , BEESRAREBRAE. &K
B A 2R RIENERKEE (BRERFA R Speed-Step THE)o
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OC Genie Button Operation
18 A LAB & EARA OC Genie H#E,

DRAM Ratio
ARG R ARN AL RERRARES TIT.

Adjusted DRAM Frequency
AEETHEREREEOER, B,

DRAM Timing Mode

AIEEZEREHE DRAM #48 EK SPD (Serial Presence Detect) EEPROM
SREE DRAM B F. 3% [Auto] BIRRFC RS F AR LA T “Advanced DRAM
Configuration” Fi2E M SPD 52 E LK BIOS ###l, &E [Manual] T FEFRE N
THEERE,

Advanced DRAM Configuration
T <Enter> LN FIBE,

Command Rate
AF&E % DRAM command rate,

tCL
AR BT ULEER (CAS) B |, thFRR SDRAM BEEREUES# | BimE
1T REN B AV EESE RS R (ARFARRT)o

tRCD
EDRAMEHTR , SURMNAIL R 2 BAREMN . ANBEREFIMHE (RAS) BT
(CAS) 2 BIWIBER R, FEARBIEYD | FIBRA AT

tRP

ARSI 4 (RAS) A B ASAR. & RBBENER , R ELEEE
HMeAARE BRI TS , BREBRTERAEN. FAEEEARK
RERKESBEMERTRRRERE,

tRAS

AIRIEE RAS ARMEIB A RBATRRA.

tRFC

FIRIEE RFC AWM REEIBAZRRBAERA.

tWR
FERBAERFERIEXRERESHRENREBE. FEBBRREHRAR
(sense amplifier) E1E & ¥}
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tWTR

ABRBAEMRE S RIIREESHRBBNRIERE. BEARMESLE
BRBHRARE  BRHERES.

tRRD

AERETRREE DB 2™ (active-to-active) HIIEEEFAR.

tRTP

FIFRERNE AT EEN ERERE.

tFAW

ZIBERE tFAW (four activate window delay) B /%o

twCL
ZRIFFRTE tWCL (Write CAS Latency) B /F .

tCKE
AIEFRE tCKE B /F.

tRTL
ARIBERERTL BFo
Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
T <Enter> BLUEA FIBE, BEVESEBEEREHERETERNF.
GT OverClocking
AIEB AN E R B,
GT Ratio
ARG AR B RE R AR AL RETEARES THT.
Adjusted GT Frequency
AEERARENE AR, HE,

Spread Spectrum
FHRNKGIRELRMARIBAN , RENBAERK , S58BHRTE
(EMI), RIETIEE , W& FHARE LR EMI B RIRE,

EEER

* EREGRKTHE (EMI) KIRE , 5 BEEA [Disabled] , LUZBHEH RAREE
RMEE. BEBFE EM BE , FEEERD ERKAEE,

* BENBERA , THLBRZEHK , BEHRARETEE, MARFEEY
B, EEHE L,

Y IFEITER | B TIGERIR , B2 EMER LM BN | 192 L 5|2 B
BERIHEIR | T EEA T BB AR W E
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DRAM Voltage
AEBERELCEEER,

CPU Features
& <Enter> # , B A FIRE, BAAKFRERE CPU IhiL,

Save & Exit

Discard Changes and Exit
AEAURRAERERMARERE,

Save Changes and Reset
AIEFURTFRERERE,

Save Changes
REAURTEE,

Discard Changes
AEAURRERE,

Restore Defaults

ZAIEF LT # A BIOS B AT Rt B EMFERE.

== Boot Override ==

ERENBEREFLACIRES , BTRAFEERABREE.
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H 25

BFUBHIC

Z MEEHBE1MA-P35 (B3)/ H61M-P31 (B3)/ H61M-P23 (B3)/ H61M-P21 (B3) >
1)—X (MS-7680 v3.x) Micro-ATXY ¥ —R—REHBBVW EFVELEE, HICH
YAESTEVWET, HB1MA-P35 (B3)/ H61M-P31 (B3)/ H61M-P23 (B3)/ H61M-
P21 (B3) ¥ J—X&Intel® HB1F v 7Y N E#EL . Intel® LGA11557' 0t v
HIERMBEUENANT A= VATFAIRNY Y 1—-2a 0 2BETEHE
NTEERY,

LA477hr

USB3.0 ports
orUSB 2.0 ports

JPWR1

SYSFAN2
=]

Top: LAN Jack
Bottom: USB 2|0 ports

SB 3.0
Chig (Optional)

PCI_E1

PCI_E2
B 8
TGS
A JBAT1
i
[Chip i Intel
PCI_E3 He1

5 it
]

X PCI_E4

(ST Jci

chdes e f e
e i) )

JAUDT ysp1 yTPMi  JCOM1  JUSB1 JUSB2 JUSB3 JFP1  JFP2
EEEE [ ;) EsEs  [EGIEEL)  EfEEET) (SR [EEHE EEEE) EEED
(Optional)

DIMM1

M:Line-Ogt

q

[
SYSFAN1

1
'

(Optional)
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IY—R—ROHE

MB7Oty ¥

= L GA1155 Intel® Sandy Bridge 7’0+t ¥
(RFFDCPUNI IS IE FEWeb Y 1 NEZ SRS EE ),
http://www.msi.com/service/cpu-support)

FYTEY S

= Intel®HB1F Y 7Y k

KBEXEY

= DDR3-DIMMAMO Y h2Z&##, DDR3 1333/ 1066 SDRAMZ #7R— K (X
16GB#H # A 8E)

B FAFLFYRILXAEVT VAR
(BIFDXTYES 2 —L3RFIZ 20 T FEWebY 1 N EC BB EE
0o http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

m Atheros AR8151 LAN 10/ 100/ 1000% # 7R — k (H61MA-P35 (B3)/ H61M-P31
(B3)/ H61M-P23 (B3))

u Atheros AR8152 LAN 10/ 100% #7R— K~ (H61M-P21 (B3))

F=T4F

= VIA®VT1708S

B 7AFYORILF-FAFHE DY R—K

= Azalia 1.0%4#

SATA

= ASMedia® ASM1061(C & % SATA 6Gb/s7R— k (SATA5~6)2 458 (H61MA-
P35 (B3))

= Intel® H61IZ & B SATA 3Gb/sK— N (SATA1~4)4E# 8

USB 3.0 (H81MA-P35 (B3))
= ASMedia® ASM1042(Z & HUSB 3.01) 7I0OR— R 2E#5#

aAx98—
= |JONZI
- PSRYIAR—K x1
- PSRF—R—RAKR—K x1
- NSLIIAR—b x1
- JUTIIR—b x1
- VGAR—K x1*
- USB 3.0/R—hk x2 (H61MA-P35 (B3))
- USB2.0/R—h x2 (H61MA-P35 (B3))/
USB 2.07R— k x4 (H61M-P31 (B3)/ H61M-P23 (B3)/ H61M-P21 (B3))
- LAND ¥ v 2 x1
- F=TAFI YYD X3
*(VGAR—KNRFEELETZ 74 VATOY Y OXKEBELTVE
o)
HTAFYOZRILFEOLOIC, 7ERESEROF Y RIARAT 7O
RNZILASHALTEE W, )
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" FUR—RIRTR—
- USB2.00x%7&—x3
- 7AVINZRLA—FAFDARIE— x1
- YUTLR=RNIARIZ—x1 (AT 3aY)
- TPMORI 22— x1
- S/PDIFEATIRIR— x1
- ARt H ORI E— x1
A0Y b
= PCIEx16AOY K x1
= PCIEx1AOY h x3
T3k
= Micro-ATX (20.5 cm X 24.5 cm)
SV

= 6

HRBILOVTHLLVERERD DBEE, BiEOWebY 1 hESBL T IEE
Wo http://www.msi.com/index.php
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BUR

ARBREREITZHBE, T—AOELWIBICIYY—R—-—REEEEY., LU
ROOT—2AVBHUTOLSICRFIENETT,

ZORIEUTICE
WT., 7-20
10> =)L KD 1%
DEETY,

B
ST G MESE GEEE G

R D

— _lUR

ERZZRULT. AV RAT 2T —AOBYBELBEIC A VAN —ILULTLE
TV ThAS, RUREBLTEELET,

EE
Y XY —IR—RDBEEBIET B 00, NY—R—RKOEIEET—XDBEDE
BHD VBT —RICE) (T RBEBERAR Y R THRIEEhET,

*ZA—NESEBCIRNN BB EHIC, NY—KR—RK/T—IOHICELED
J2AR—F RNERY BV EEREL T EZ (),
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IONZI
UFPNZRILOBREATOBEY TT,
PSI2TIA Akl pa © |Linen
o ()
© |tine-out
==
dlcmle == |0

PSRF—R—K SUPILR—R VGAR—K | USB20R—N
USB 2.0/R—~
%\ FUSB 3.0R— k

b=3 4

*8F T FRNERDLESHIC, TEREESEROF ¥R T 7O NI
AESHHL T EZ .

*VCGAR—RNBHEALETZ 71y ORTOLY YDAEBELTVET,
N=RIDIFTEYNFYT

COETEN—RIVITOAARN—LFIBICOVWTHALET, 1 AK—
LICEBLT, EEOVR—XY NORYBRVRT A VAN FIBICERHFTO
FEREISDTLKLEEV, AVR—FXVNCL2TRERB2EFBEICA VAR
IRERBELRITRELBIFBEAN GV ET, ARRERSIBE, XITHE
FFIENY RZEAL, BERICEDAVA—FY MNRBZEHLELTIEZ WV,

LGA1155 CPUB & U —5— D%

CPUEZRYFFBBEICEK. A—N—E—RNEB<SLEHICE—RZ2IH
CPULLBRBT LD ICRRICB AT TS EEV, ELV—F—HFEVEEIC
BIRFGEERICTIBARE— R VI —F—ZRMYFHFTEE W,

LGA 1155 CPUIC2 W T

LGA 1155 CPUNE—RRAT L v 4 fll, 2RMBHBETS>£HIC, VIV T
DAEBHLTLEE W,

fIERD DEH fIBRD DEH

BEBVROY—INFELEFEEEY
1OFBEICEFTTEELET,
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TEOFIEICH#>TELLKCPUECPUY—5—%
EBLTKEZV, ¥EBF 2RI EBEBEOBE
CPURYH—R—REEDHBEFEET,

1. CPUDSY KY A KNN—(HFREN/I—) &5
LET. :

2. LN—EEETL—NERZILET.
3. FRO&SEVYTY hOLA—EZToERILT &
RETHEODTSAFY IAN—ED>< W5
LET.

4. CPU®Malignment key({ZER&% NEH)&CPUY T
Y RDOHE2ERY]ZEDE T, EEITIEEER
ELET, g

5. CPUNELLKVYTY MIRFE2TWVWR &R
LTL<EEL,

6. BE/L—KEW2<WTFBLET,
7. LN—Z2TF3LTT7YVICEAELET.

8. UV—Z—EEIREIC, 7TYINFELWELEIL
HBEEBBLTSLEEL, -

9. CPUY—F—OEBOE> EIH—K— KOEE !
RICEDE, B2< Y EMLAKET,

10. IEAELWCEZRBEBLES, 7Y INFEEE =
NBPETTYIIEDHULRAKET,

1. YIYP—R—RZERL T, EAECHLE7Y 1 OENFBEE, ELLOY
JTERCEEZRABLET,

12. B#BIZ, CPUZ 7T —7 L&Y —R—ROOAXIVZ—ICEHELET,

=34

* AT BCPUICBIOSASTIEL TUVBE EEBRL TS EEL,

FYTYNCRNENBTSIAFY ON/N—EBTHEVTLEE, CPUES
LTRETBHEIE. CDTFRAFYIH/N—EHEEL, YTV NDEZER
FLTLLEZ,

* REOEBRGSEBATHY . BFTDORGBEMIBY BB FEEN BN ET,

*CPUZ7>DREIZDVTIHCPUTZ 7> DRBDHBEEE ZSBELEE ),
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XEVED 1) OEE
1. XEVEYI-LPRAEICEERIERKFOBZRICY REHN 1 7RG S
NTHY, COEOBESLEETRHRELRADBVLSICESNTVET,

2. DIMMXEUEZ 1—)LZDIMMAOY AAEEBIZZLAGEDIMMADY ~
OHAICHZEDI-NEES Y FARBNICEAL, EP1—-LZEELE
Fo XEVEZI—-LHF LAY EEBEND L, TEZ1-LOWRTFHIH
BABLBNET.

3. BRRAFCEZ 1-IAAAOEDI-IBEES Y FICL 2> TELLEE
ENTVRAESH EBTREBLTILEE L,

ZEE

CFATFNFrRAT O R THIMICTBICRA—DXEVEEEL TS E
E0

* XEYZOY NEDIMM1EBSERICEAL T &),
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ATX 24E> BIRI% Y & —: JPWR1
ATXBR24EY IRV 2 —ZEKELET. BEROBICBEIRIZ—0M@E ICE
BLTRETL2HAYELRAATEET VY, BEEIXIEZ—0OT7Y I DOEE
ZEDENEEL<ERETIET,

ATX4EVBRI%X Y &—: JPWR2
ZOIVOERIZVZ—&. CPULEREZMIELET.

EE

ARBEBHESEBICIG LA ODIRIX—FEEL<BHELTVIRENS
&ET,

217 LATATI %% & —: SATA1~6 (SATAS & SATA6H' 47 3)
AHREEES UTIATAI S A— 7 T4 AR— R EEBLTLET, —D0
ARHR—2&, —DOVUTIATATNA AEEHT LN TEET,

SUFNATAT — T L MO0 LICHFS BVESICLTFED, F—KE
BICEENEE B THEMS S ET.
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7 7 > BIRI% % &—: CPUFAN, SYSFAN1, SYSFAN2
77VBRIARIVZ—RBGH2VOBA T 72 R—NLET, FENF+12V, B
EACGNDTTOTHEATICERLTITEV, o, FERBOSATALAN—R
DITEZSBEEERTRERR 77O ORERE Y —#EN DWET T
CEFERTAISENBVET,

CPUFAN SYSFAN1/2

B A

=T

STIS, -

NN -

T e B
o 5 S

TPMED 1—)LO% Y &—: JTPM1
Z NIRRT X—ETPM (Trusted Platform Module) €2 21 — )L Z##t L £, 4l
CDOVWTRTPMEF 2UFATSY RAR—ALARZ1T7ILESRL T EE W,

70> MUSBO% Y &—: JUSB1/ JUSB2/ JUSB3

ZMI% Y Z—IEIntel® 1/0 Connectivity Design GuidelZ %#LL T, USB HDD,
FADENARZ, MP3TL—T, T7UVE, EFA, TOEH OFEUSBA
VA—T I—ABIEBNERITIENTEERT,

S
<

N

ool
<o

? 2
T,
LC‘S.G))"
=
o
d‘)(;‘/‘,o
el %
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702 MAFILIFI Z—: JFP1, JFP2

AHBCE, 7OV MNRILACY FPLEDERNRE L EBFHERAIC, =
2O7AOY MNFRLARIE—HFABEATVET . JFPIRA > FIen70>
NARIERTH A HA RCERLTVET,

P UTFLR—RIRIR—: JCOM1 (F T2 a2)
16550AF ¥ 7% HRA L 1216/N1 RFIFOICTF—RERXETLVET. COIRY
A= VTANIIDARIERDOZ UTIVTFINA RAEEKETEERT,

S/PDIFH 1% U & —: JSP1
FIUBNTA—IYRNTEFY—RAEHNTRILHODA 2V E—TIAATT,
SAF Y URITAF YRS IY REFEACHBLTVET,

F—ARBE>Y—O% 08— JCI
COARVE—RBT—ARA Y FILERENET, T-ANHATShDE, T
—ARBEIH—BII-RNCBYET, SRATLARZOREEZRZRL., B
EXVE—DZBEAEILCKRRLET, COBEXYE—22IUTTBICE,
BIOSEHEZHWTIXY t—JZHELET,
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70> MV A—F 4 A% 2 8—: JAUD1

7OV MZRLA—FAFEIAY S ZERTRHE, 7OV MNRLHSOF
—FAFAHANARILCBNET. EVEIGA 2 TIILO 702 MNRILERT
HFAVHA RCERLTVET,

< avs,
IS
e lee n T,
@, R
1

J

21)PCMOSS ¥ > /\: JBAT1
AHEBICFBIOSHBREBEBRERBETHHEDHNTCMOSXEY 2HEEHLTH
U, BETIREVEMNSBHERRIZDETHBERBLTVET, C
NDCMOSXEVICEASNET/NAABRICE 2T, OSERREICEBHEEZC
ENTAREIERYET, YATAREEZI VT LEVBAEEBOYUTIASD
2V E—BHICI—RLET,

g
B
F— SRR F—REIUT

EE

SRFLANFTOEIC, EFMOYTI NS D2E> EHEAML TCMOSE 2V UF T
EFET, SRATLEBFOCMOSD D U T IFMHESIES TS IEE Ve ¥H—R—
ROBEXRKKEEIZRSBRYB)E T

PCI ExpressAO0 Y b
PCl ExpressAOY N&PCl Expressf > &—7 T—AHLRH— REHR—KL
£Y,

PCIEx16 A0 Y ~

PCIEx1AOY k
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OoE1—2—%2R88HT D& AT ARKPOST (Power On Self Test)iBFR2ICAY)
F9, FTREOXYE—INBEALCKRRENATVSHIC<DEL>F—&#H T &%
BEICAZZENTEET,

Press DEL to enter Setup Menu
(<DEL>*—%& L T BEZTOHT)

B

aXAE

<DEL>ZHTHICCOXY E—TI N BATLE2LBE,. BEREBRATEH
<RESET>Z# LTI AT LZBRBL T EE W, <Ctrl>& <Alt>& <Delete>%
RRCHLTEERBTESRT,

XZai—)\—

Susten Date

Main Menu

BEH/RABREDS AT LOEENBREREEZTVET,
Advanced

HERBIOSHEENRREZTVE T,

Overclocking

DRAMZ 1 22 J X CPUBKEN BEBREZTVET.
Mflash

USBXEURTA T &£ 1ZBIOSEH ZTSBICHEALET, (FATIFATI27
=X Y MDD &H)o

Security

BEEXI—HY—NAT—RBRELEZTVET,
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Boot
AT LBEBTFNA ADBEIBNZRELET.

Save & Exit

BIOSTF7 # ) MEEX LR TSHAROKREEZO—RL, TELELREEERT
LTHRTLETD,
F=N=o0Ov o

Adjust CPU Ratio

Current CPU / DRAM Frequency

CPUEXEUARE—ROBRBERRLET. SilEATT,

Adjust CPU Ratio

COBEBRFZEEREICNO-LL, ABHZVEIF—R—ROIOY VAL
—RICETZ7OLYHORBIOYIOAE—RERELET, 7O0EY Y
IABEEYR—NTRBECREVTT.

Adjusted CPU Frequency
BELLCPUBARBERTLEY, BilEATY,

Internal PLL Overvoltage
PLLEEZRELET.

EIST

HLERAR A > T )L® SpeedStepT ¥ /AT (EIST)DEXM/EM ZREL £F, Speed
Step7 7 /OPECPUNERICKHUTBE L ARBERLEE, NT74—I>
AEHBNEMUEHCPUNRKBEMA DMWEET T, RIRA > TIL®  Speed
StepT Y /JOD(EIST)2HR— N THCPUEEEL EBEICRENTETT .

Intel Turbo Booster
4> FI)® Turbo Boost7o /AT &Y R—NTHCPUERRETDEOEBN
RREN, 42T I)°® Turbo BoostT ¥ /O DEMEMEBRAEEICLE T,
T7VTr—23> Y7 R HEOBLEEERL LBEPRNERBN HDHE
L7’ 0ty YAEKECPURENEHEIOY VEBATEHNIZELEED L
HABEICBRYET,

133



OC Genie Button Operation
OC Genie#fEZ BM/EMICLET,

DRAM Ratio
COREFXATVARBOMBEREZI MO-ILL. XTUHNREZARBES
BETBEEEERT.

Adjusted DRAM Frequency
BEL LDRAMBRBZERRLET, HEATT,

DRAM Timing Mode

ZNIEETDRAMZ A 2 J A'DRAMES 1 —)LMSPD (Serial Presence De-
tecty EEPROMBERIZAVW IV RO—LTEIAESAZRELE T, [Auto]llaR
EFDE. DRAMZA IV JZEMIIL T, LT DO[Advanced DRAM Configura-
tion| X Z 1 —A'SPDOEHREZEIC, BHBNICHEBERREEZITVET, [Manuallll
BRETHE, UTOXZ1—Z2FHTHRELET,

Advanced DRAM Configuration
<Enter>F — & T E, YT AXZ1—HFRRENET, BMEDRAMEA I Y
ERHBTEFRT,

Command Rate
DRAMOXY > REZIQ> RO—ILET,

tCL
SDRAMA B AAKIN Y REZFEL LEBHAKERBRIDETORAIY
TBETHBCASLATUI—ERELET,

tRCD

RAS(fT7 RLAEB)ECASHI7 RLAEE)DIESHREZFBH THRELF
T —RWICOOY IH A TIILENNEVIEEDRAMOBEEEAN LAY F
B

tRP

DRAMA V7L YY1 RBELIHBREZBEMIPHHEZFHTREL &
Jo RASESNIVOY VBACORBERELETHN, BREZEMIZDILH
OB ZYEVESEDRAMOU 7L Y 2 1GFRELICAKY, DRAMA T
—RERBTEBLIBBZIENBWET, YATALACEMDRAME 1 A ~
— WU EBEOHKIOEBAFATERT,

tRAS
RAS(fT7 RLABEZ)NFRELTA ST — 2 A RA BT NI ETORBERE
L&ET,

tRFC
RFCAREL LS TF— AN RAHENDEITORBERELET,

tWR
TUFvT—IHEPRHOT—ROERAXI_ETHREMEFHTRETDN
FWRTT, CORETR7UF =0 @D 20IIC, EBRANYT7OTF
—BHFXREVEILICELICEZERAFTEND IS ICRETHIHLENHYET,
tWTR
FAUXEUNVIRTREBE NZEEAXZGON SHARY BRETORER
BEZFBTRELET. RAMIBHOHRHBFCNO gatingA 2> AIEIE
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BEERRHTERT,

tRRD
BRBIXEIUNVIBTTF BTV RRAETS O OEBERBEZFH TRE
L&,

tRTP
COBRERFT—EARIRAKETVFY—OHo0REEKREI NO—LL
EE

tFAW
tFAWRA IV T #BRELET,

twCL
tWCLBA XV T ZRELET,

tCKE
tCKERA SV U ZRELET,

tRTL
RILEA VT ERELE T,

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
<Enter>F—%#{F &, YT XZ1—HFRRENET, EF T OILOLHO
BRBEXEVRAIVIZRETEERT,
GT OverClocking
MELETS 74 ORAOA—N—00OY VEBFMEMIILET,
GT Ratio
MELEIZ 74y VARARBOGEEREI MO—LL, RELEIZT 1Y
VAN BBZARBEESETEHESEET,

Adjusted GT Frequency
BELELKEEIS 71V IARRBERRLET, ZBMEATY.
Spread Spectrum

AVE1—2—RBIOYIESEHERDNILAGSZTICHELTLET,
IOV IDIRL—R—HFNINAEESERETHIHRIC, BELXTEBTAN
AV /A XREFEND BB EEMNIELCE T, ERHICER— REDOERD
BYBUICE > T/AREHBRTAELICIRLTVET, LALBERET
CHEVWTABIL /A ZXHFRATLESHBEN Y, TOEISBT—ATRERANR
INZLILBERTESORFEZEETSET, /AXAORNEART 5
ANBYIET,

EE

*RICBREEREDEENEVEER, SRXTADKEMEMHEEEHERT D1
8 (Z[Disabled]i.REL TF& |V, F&, BREFRENRELEHEF. &
F[Enabled|iCREL THEEDERMICES TFE ),

* Spread  SpectrumDEIF A E (T hIFAEVEE /A XRENEN EENET
B ZRATADREERBETLET,

* F=/N—o0Ov VBEERE TBEEF. X F[Disabled]iZBREL TTZ ),
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DRAM Voltage
XEUBEERBLET.

CPU Features
<Enter>F¥—EW{FTE, YT X Z1—HFRFENET, CPUBREEEZARTE X

°

REBRTKT

Discard Changes and Exit
ZELLREEEZRFEIRTLES,

Save Changes and Reset
EELLEREBERELT, YATLAZUEYRLET,

Save Changes
ZELLREEZREFLET.

Discard Changes
ZEULEREEEZREFLEEA.

Restore Defaults
ISHAROREEFVOHLET,

== Boot Override ==
AVARN=LENEANL=IFNA AR Z1I—ICRFENET, 1—H—
FEOHRO—DEBRLT, 7—RFNIRELET,
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ERTAEREVEIREBREER
REFE<BEFEEERSREGTEHRE>

BEEEWESE
BFER w | % | & | ~ms | samx | sa-xm
(Pb) | (Hg) | (Cd) (Cré+) (PBB) (PBDE)
Eth (Battery) X O o O O o
B4/ SR
(Cable/ Connector) x © © o © o
#\58/ H Aty (Chassis/ Other) X o o O o o
K &I ER (ACD, DVDE)
(Optical Disk Driver) x| o] ©° o © o
WERE R
(Hard Disk Driver) x| 0] 0 o & ©
ENRI B35 EB 4 (PCAs)* X 0] ) (e] ¢) )
#H % Ai&% (/O Device)
(#Mouse, Keyboard%) x o © © Q o
B & 8RB (LCD Panel) X X ) o @) )
R1ES (Memory) X O e} O O o
AEBABAS
(Processor and Heatsink) x © © o o o
#F (CD, DVD%) O O o ) O o
B8R (Power Supply) X O X O O O
12288 (Remote Control) X O O e} O o
78 (Speakers) X O (e} O O o
BYEEWER (TV Tunner) X O o o) O (e}
M & &k (Web Camera) X O e} O O o
T M+ (Wireless Cards) X O O e} O O

1. *EDR R E AR AR PR NI B BR AR (PCB) R B BUAHE, IC,
. EREBEENRITREL LM R HKIR 2 B ERT AL

. O:i%}?ﬁﬁﬁ?%}ﬁ&ﬁ%ﬂ#?ﬁﬁﬂ}ﬁﬁﬁ‘?W?IEESJ/H1363-20061’%7&%}35’9
REERT.

4. X RFZEBEENREDE BN L — QRN R E BB HSI/T11363-200645
MENRBER , BHEEU ROHSER.

. AFEREPEHEZSFRESRPLFETHE<BTRE” RS REHER>EMN
LIREAHIREPUP (Environmental Protection Use Period)#7%.

6. AP REMAZHREAMREPUPEIRAFS 1 E-8 715 87 RINR IR EABN(SI/Z

;1388-2009)?/1?71_'\2251? (BB ETEEPUPBITRREA AR RAB 2 RS ERATEIEE
Mo )

w N

o
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